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Instalowanie obudowy pamieci masowej
ESLL lub ESLS
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Uwaga

Przed wykorzystaniem tych informacji i uzyciem produktu, ktérego dotycza, nalezy zapoznacé sie z
sekcjami “Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa” na stronie vi “Uwagi” na stronie 53 oraz
podrecznikami IBM Systems Safety Notices (G229-9054) i IBM Environmental Notices and User Guide
(2125-5823).

To wydanie dotyczy serweréw IBM® Power Systems z procesorem POWER9 oraz wszystkich modeli pokrewnych.
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Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa, ktére moga by¢ zamieszczone w réznych miejscach niniejszego
podrecznika:

« Uwaga dotyczaca NIEBEZPIECZENSTWA zawiera oméwienie sytuacii, ktéra stanowi potencjalne
zagrozenie zdrowia lub zycia.

« Uwaga dotyczaca ZAGROZENIA zawiera omdwienie sytuacii, ktéra w pewnych warunkach moze
stanowi¢ zagrozenie.

« Uwaga dotyczaca OSTRZEZENIA zawiera omdwienie sytuaciji, ktéra moze spowodowaé uszkodzenie
programu, urzgdzenia, systemu lub danych.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa w handlu ogélnoswiatowym

Niektore kraje wymagaja ttumaczenia informacji dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w publikacjach
dotyczacych produktu na jezyki narodowe. Jesli wymaganie to ma zastosowanie do kraju uzytkownika,
wowczas dokumentacja z informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa dotgczona jest do pakietu publikacji
(w wersji drukowanej, na dysku DVD lub jako element produktu) dostarczanego wraz z produktem.
Dokumentacja zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa w jezyku narodowym oraz odniesienie do
informacji zrédtowych w jezyku angielskim. Przed przystgpieniem do korzystania z publikacji w jezyku
angielskim w zwigzku z instalowaniem, uruchamianiem lub serwisowaniem produktu, nalezy najpierw
zapozna¢ sie z informacjami dotyczacymi jego bezpieczenstwa, zawartymi w dokumentacji. Nalezy
réwniez sprawdzac informacje w dokumentacji w przypadku niezrozumienia jakichkolwiek informacji
dotyczacych bezpieczenstwa w publikacjach w jezyku angielskim.

Aby otrzymacd kopie zastepczg lub dodatkowe kopie informacji dotyczacych bezpieczenstwa, nalezy
skontaktowac sie z IBM pod numerem telefonu 1-800-300-8751.

German safety information

Das Produkt ist nicht flir den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania produktow laserowych

Serwery IBM mogg wykorzystywac karty lub opcje we/wy oparte na technologii $wiattowodowej i
wykorzystujgce lasery lub diody LED.

Zgodnosé produktéow laserowych

Serwery IBM mogg by¢ zainstalowane zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz stelaza na urzadzenia
informatyczne.

c NIEBEZPIECZENSTWO: Podczas pracy z systemem lub w jego poblizu nalezy przestrzegaé
nastepujacych srodkoéw ostroznosci:

Napiecie i prad elektryczny, przeptywajacy przez kable zasilajgce, telefoniczne i komunikacyjne,
stanowig zagrozenie. Aby unikng¢ niebezpieczeistwa porazenia pragdem elektrycznym, nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

« Jesli zostaty dostarczone kable zasilajgce IBM, to zasilanie tej jednostki mozna podtgczad
jedynie za pomoca takich dostarczonych kabli IBM. Nie nalezy uzywa¢ dostarczonego kabla
zasilajgcego IBM z jakimkolwiek innym produktem.

« Nie nalezy otwierac ani serwisowac zadnego zespotu zasilacza.

« Nie nalezy podtaczac ani odtgcza¢ zadnych kabli, ani tez przeprowadzac instalacji, konserwacji
czy ponownej konfiguracji tego produktu podczas burzy z wytadowaniami atmosferycznymi.
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« Produkt moze by¢ wyposazony w wiele kabli zasilajacych. Aby wyeliminowac niebezpieczne
napiecie, nalezy odtaczy¢ je wszystkie.
— W przypadku zasilania prgdem przemiennym nalezy odtaczyé wszystkie kable zasilajgce od
zrédta zasilania.

— W przypadku stelazy wyposazonych w tablice rozdzielcza zasilania pradem statym (PDP)
nalezy odtaczy¢ zrodto zasilania pragdem statym od tablicy PDP.

» Podczas podtaczania zasilania nalezy upewnic sie, ze wszystkie kable zasilajgce sg poprawnie
podtaczone.

— W przypadku stelazy zasilanych pradem przemiennym nalezy podtgczy¢ wszystkie kable
zasilajgce do prawidtowo okablowanego i uziemionego gniazda elektrycznego. Nalezy
upewnic sie, ze gniazdo zasilajgce zapewnia wtasciwe napiecie i kolejnos¢ faz, zgodnie z
tabliczkg znamionowa systemu.

— W przypadku stelazy wyposazonych w tablice rozdzielcza zasilania prgdem statym (PDP)
nalezy podtaczy¢ zrodto zasilania pragdem statym do tablicy PDP. Podczas podtgczania kabli
zasilajacych pragdem statym (doprowadzajgcych i powrotnych) nalezy sie upewnié, ze
polaryzacja jest poprawna.

» Nalezy podtaczy¢ wszystkie podtaczone do tego produktu urzadzenia do prawidtowo
okablowanych gniazd zasilajacych.

- Jesli to mozliwe, nalezy podtaczac i odtaczad kable sygnatowe jedna reka.

« Nigdy nie nalezy wtaczac¢ urzadzen, jesli widoczne sg slady swiadczace o dziataniu ognia, wody
lub istnieniu uszkodzen konstrukcji.

« Nie nalezy podejmowacd préb wtaczenia zasilania maszyny do czasu wyeliminowania wszelkich
sytuacji moggcych spowodowac zagrozenie.

« Nalezy zawsze zaktadac, ze wystepuje zagrozenie dla bezpieczenstwa ze strony pradu
elektrycznego. Podczas instalowania podsystemu nalezy wykonac wszystkie kontrole ciggtosci,
uziemienia i zasilania w celu zagwarantowania spetniania przez maszyne wymogdw dotyczacych
bezpieczenstwa.

« W przypadku stwierdzenia sytuacji mogacej powodowac zagrozenie nalezy przerwac inspekcje.

« Jesli procedury instalacji i konfiguracji nie stanowig inaczej, to przed otwarciem obudowy
urzadzenia nalezy odtaczy¢ kable zasilajgce pradem przemiennym, wytgczy¢ odpowiednie
wytaczniki automatyczne na tablicy rozdzielczej zasilania (PDP) oraz odtaczy¢ kable systemow
telekomunikacyjnych, sieci i modemodw.

NIEBEZPIECZENSTWO:

» Podczas instalacji i przemieszczania tego produktu lub podtaczonych do niego urzadzen, a takze
podczas otwierania ich obudow, kable nalezy podtgczac i odtagczac¢ wedtug ponizszego opisu.

Aby odtaczyc:
1. Wytacz wszystkie urzadzenia (chyba ze instrukcje stanowig inaczej).
2. W przypadku zasilania prgdem przemiennym wyjmij wszystkie kable zasilajgce z gniazd.

3. W przypadku stelazy wyposazonych w tablice rozdzielcza zasilania pragdem statym (PDP)
wytacz wytgczniki automatyczne na tablicy PDP i odtacz zasilanie od zrédta pradu statego u
klienta.

4. Odtacz kable sygnatowe od ztaczy.

5. Odtacz wszystkie kable od urzadzen.

Aby podtaczy¢:

1. Wytgcz wszystkie urzadzenia (chyba ze instrukcje stanowig inaczej).

2. Podtacz wszystkie kable do urzadzen.

3. Podtacz kable sygnatowe do ztaczy.

4. W przypadku zasilania prgdem przemiennym podtgcz wszystkie kable zasilajgce do gniazd.

vi Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS



5. W przypadku stelazy wyposazonych w tablice rozdzielcza zasilania pragdem statym (PDP)
przywrdc zasilanie ze zrédta zasilania pragdem statym u klienta i wtgcz wytacznik
automatyczny na tablicy PDP.

6. Witacz urzadzenia.

System moze mie¢ ostre krawedzie, narozniki i ztacza. Przy obstudze urzadzenia nalezy
zachowac ostroznosc, aby uniknaé przeciec, zadrapan i przytrzasnieé. (D005)

(RO01 cze$é 1z 2):

A

NIEBEZPIECZENSTWO: Podczas pracy z systemem lub w jego poblizu nalezy przestrzegaé
nastepujacych srodkow ostroznosci:

« Urzadzenie jest ciezkie — niewtasciwa obstuga moze spowodowac obrazenia lub uszkodzenie
urzadzenia.

« Nalezy zawsze dokrecaé nakretki poziomujgce stelaza.

« Nalezy zawsze instalowac na stelazu klamry stabilizatora, chyba Ze przewidziana jest instalacja
opcji zabezpieczajacej przed skutkami trzesienia ziemi.
« Aby zapobiec niebezpieczenstwu zwigzanemu z nierdownomiernym obcigzeniem, nalezy zawsze

instalowac najciezsze urzadzenia w dolnej czesci stelaza. Instalowanie serweréw i urzadzen
opcjonalnych nalezy zawsze rozpoczynac od dotu stelaza.

« Urzadzenia stelazowe nie moga spetniac funkcji potek ani powierzchni roboczych. Nie nalezy na
nich umieszczaé zadnych przedmiotéw. Ponadto nie nalezy opierac sie o urzagdzenia stelazowe
ani uzywac ich do podtrzymywania réwnowagi (na przyktad podczas pracy na drabinie).

» Niebezpieczenstwo utraty stabilnosci:

— Stelaz moze sie przewrdécic¢, powodujac powazne obrazenia.

— Przed wysunieciem stelaza do potozenia instalacyjnego nalezy zapoznac sie z instrukcjami
dotyczacymi instalacji.

— Nie nalezy w Zzaden sposo6b obcigzac urzadzen zamontowanych w prowadnicach wysuwanych i
znajdujacych sie w potozeniu instalacyjnym.

— Nie nalezy pozostawiac urzadzen zamontowanych w prowadnicach wysuwanych w potozeniu
instalacyjnym.

« Kazdy stelaz moze by¢ wyposazony w kilka kabli zasilajgcych.

— W przypadku stelazy zasilanych pradem przemiennym nalezy odtgczy¢ wszystkie kable
zasilajgce stelaza, jesli wymagane jest odtaczenie zasilania.

— W przypadku stelazy wyposazonych w tablice rozdzielcza zasilania pradem statym nalezy
wytaczy¢ wytacznik automatyczny doprowadzajacy zasilanie do jednostek systemowych lub
odtaczy¢ zrodto zasilania pradem statym u klienta, jesli instrukcje nakazuja odtgczenie
zasilania podczas serwisowania.

» Nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia zainstalowane w stelazu do urzadzen zasilajacych
zainstalowanych w tym samym stelazu. Nie nalezy podtaczac kabla zasilajgcego z urzadzenia
zainstalowanego w jednym stelazu do urzadzenia zasilajgcego zainstalowanego w innym stelazu.

« Gniazdo elektryczne, ktére nie jest poprawnie okablowane, moze spowodowac wystgpienie
niebezpiecznego napiecia na metalowych czesciach systemu lub podtgczanych do niego
urzadzen. Odpowiedzialno$¢ za poprawne okablowanie i uziemienie gniazd zasilajgcych w celu
zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym spoczywa na uzytkowniku. (R001 czes¢
1z2)

(RO01 cze$é¢ 2 2 2):

c UWAGA:
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« Nie nalezy instalowac jednostki w stelazu, jesli temperatura otoczenia przekracza temperature
otoczenia zalecang przez producenta dla wszystkich urzadzen instalowanych w stelazu.

« Nie nalezy instalowacd jednostki w stelazu, w ktérym nie ma swobodnego przeptywu powietrza.
Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza po bokach oraz z przedniej i tylnej strony
jednostki na potrzeby wentylacji.

« Nalezy uwaznie podtaczy¢ sprzet do obwodu zasilajacego, tak aby przecigzenie obwodow nie
uszkodzito okablowania zasilajgcego lub bezpiecznikéw. Aby zapewnié prawidtowe podtaczenie
zasilania do stelaza, nalezy zapoznac sie z etykietami znamionowymi znajdujacymi sie na
urzadzeniach w stelazu i obliczy¢ wymagang tgczng moc obwodu zasilajgcego.

« (W przypadku szuflad wysuwanych). Nie nalezy wysuwac ani instalowac szuflad ani innych
elementow, jesli wsporniki stabilizatora stelaza przemystowego nie sg przymocowane do stelaza
lub sam stelaz nie jest przykrecony do podtogi. Nie nalezy wysuwac¢ dwu lub wiecej szuflad
jednoczesnie. Po wysunieciu kilku szuflad jednoczesnie stelaz moze utraci¢ stabilnosc.

I3
| E:‘ |

« (W przypadku szuflad zamocowanych na state). Szuflada ta jest zamocowana na state i nie moze
by¢ wyjmowana w celu dokonania czynnosci serwisowych, chyba ze producent okresli inaczej.
Préba catkowitego lub czesciowego wyjecia szuflady ze stelaza moze spowodowac utrate
stabilnosci stelaza lub wypadniecie szuflady ze stelaza. (R001 czes¢ 2 z 2)

c UWAGA: Usuniecie komponentéw z gornych pozycji stelaza poprawia jego stabilno$é podczas
przemieszczania. Podczas przemieszczania zapetnionego stelaza wewnatrz pomieszczenia lub
budynku nalezy przestrzegaé niniejszych ogélnych wytycznych:

« Nalezy zmniejszy¢ wage stelaza przemystowego, usuwajgc urzadzenia poczawszy od gory
stelaza. Jesli to mozliwe, nalezy przywréci¢ konfiguracje stelaza do takiej, w jakiej zostat on
dostarczony. Jesli jest ona nieznana, nalezy wykonaé ponizsze czynnosci:

— Wyja¢ wszystkie urzadzenia znajdujace sie w pozycji 32U (identyfikator zgodnosci RACK-001)
lub 22U (identyfikator zgodnosci RRO01) i powyzej.

— Sprawdzic¢, czy najciezsze urzadzenia zostaty zainstalowane na dole stelaza przemystowego.

— Upewnid sie, ze miedzy urzadzeniami zainstalowanymi w stelazu ponizej poziomu 32U
(identyfikator zgodnosci RACK-001) lub 22U (identyfikator zgodnos$ci RRO01) nie ma pustych
poziomdw U (chyba Ze otrzymana konfiguracja wyraznie dopuszcza taka sytuacje).

- Jesli przemieszczany stelaz przemystowy stanowi czes¢ pakietu stelazy przemystowych, nalezy
odtaczy¢ stelaz od pakietu.

« Jesli przemieszczany stelaz zostat dostarczony z demontowalnymi wysiegnikami, nalezy je
reinstalowac przed przemieszczeniem stelaza.

» Nalezy sprawdzi¢ planowang trase, aby wyeliminowaé potencjalne zagrozenia.

« Nalezy sprawdzi¢, czy wybrana trasa utrzyma ciezar zatadowanego stelaza przemystowego.
Wage zatadowanego stelaza nalezy sprawdzi¢ w dokumentacji dostarczonej wraz ze stelazem
przemystowym.

« Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przeswity drzwi majg wymiary co najmniej 760 x 230 mm (30 x
80 cali).

« Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie urzadzenia, pétki, szuflady, drzwi oraz kable zostaty
zabezpieczone.

« Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie cztery nakretki poziomujace zostaty podniesione do ich
najwyzszych pozycji.
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« Nalezy sprawdzi¢, czy podczas przemieszczania w stelazu przemystowym nie pozostaty
zainstalowane zadne klamry stabilizatora.

« Nie nalezy korzystac z rampy nachylonej pod katem wiekszym niz 10 stopni.
» Po przemieszczeniu stelaza nalezy:
— Opusci¢ cztery nakretki poziomujace.

— Zainstalowac¢ klamry stabilizatora na stelazu przemystowym lub — na obszarach zagrozonych
trzesieniami ziemi — przykrecic stelaz do podtogi.

— Jesli ze stelaza zostaty usuniete urzadzenia, nalezy je ponownie zainstalowac poczawszy od
najnizszej pozycji do najwyzszej.

Jesli wymagane jest przemieszczenie na duzg odlegtosé, nalezy przywrdécic pierwotng
konfiguracje stelaza. Nalezy zapakowac stelaz w oryginalne opakowanie lub jego odpowiednik.
Nalezy takze opusci¢ nakretki poziomujace, aby podniesc rolki ponad palete i przymocowac
stelaz do palety.

(RO02)
(Loo1)

NIEBEZPIECZENSTWO: Wewnatrz komponentu oznaczonego tg etykietg wystepuje napiecie lub
natezenie pradu stanowigce zagrozenie dla zdrowia lub zycia. Nie nalezy otwiera¢ obudowy lub
pokrywy z niniejsza etykieta. (L001)

(L002)

A NIEBEZPIECZENSTWO: Urzadzenia stelazowe nie moga spetnia¢ funkcji pétek ani powierzchni
roboczych. Nie nalezy na nich umieszcza¢ zadnych przedmiotéw. Ponadto nie nalezy opieraé sie o
urzadzenia stelazowe ani uzywac ich do podtrzymywania rownowagi (na przyktad podczas pracy
na drabinie). Niebezpieczenstwo utraty stabilnosci:

« Stelaz moze sie przewrécic, powodujgc powazne obrazenia.

» Przed wysunieciem stelaza do potozenia instalacyjnego nalezy zapoznac sie z instrukcjami
dotyczacymi instalacji.

« Nie nalezy w zaden sposob obcigzac urzadzen zamontowanych w prowadnicach wysuwanych i
znajdujacych sie w potozeniu instalacyjnym.

« Nie nalezy pozostawia¢ urzadzen zamontowanych w prowadnicach wysuwanych w potozeniu
instalacyjnym.

(L002)
(L003)
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P D0RRS64

Q NIEBEZPIECZENSTWO: Wiele kabli zasilajacych. Produkt moze by¢ wyposazony w wiele kabli
zasilajgcych pradem przemiennym lub wiele kabli zasilajgcych pradem statym. Aby wyeliminowacd
niebezpieczne napiecie, nalezy odtaczy¢ wszystkie kable zasilajace. (LO03)

(Lo07)

A\

c UWAGA: Gorgca powierzchnia w poblizu. (L0O07)

(LO08)
@

Q UWAGA: Niebezpieczne ruchome czesci w poblizu. (LO08)

Wszystkie produkty laserowe posiadaja w Stanach Zjednoczonych certyfikat zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumencie DHHS 21 CFR, Podrozdziat J dla produktéw laserowych klasy 1. Poza
granicami Stanow Zjednoczonych produkty posiadajg certyfikat zgodnosci z normag IEC 60825 jako
produkty laserowe klasy 1. Informacje o numerach przyznanych certyfikatow i o organach
zatwierdzajgcych znajduja sie na etykietach na poszczegdlnych czesciach.

UWAGA: Produkt ten moze zawiera¢ co najmniej jedno z nastepujacych urzadzen: naped CD-ROM,
naped DVD-ROM, naped DVD-RAM lub modut lasera, bedacy produktem laserowym klasy 1.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace informacje:

« Nie nalezy zdejmowac obudowy. Usuniecie obudowy produktu laserowego moze spowodowac
kontakt z niebezpiecznym promieniowaniem lasera. Urzadzenie nie zawiera czesci
serwisowalnych.

« Uzycie elementow sterujacych, ustawien lub procedur innych niz opisane tutaj moze
spowodowac zagrozenie niebezpiecznym promieniowaniem.

(C026)

A UWAGA: W sktad srodowisk przetwarzania danych moga wchodzi¢ urzadzenia przekazujgce dane

taczami systemowymi, zawierajgce moduty laserowe, ktére emitujg promieniowanie powyzej klasy

1. Z tego powodu nie nalezy patrzeé na zakonczenie kabla swiattowodowego lub otwieraé gniazda
elektrycznego. Chociaz skierowanie jednego konca odtgczonego swiattowodu w strone zrédta
Swiatta i spojrzenie w drugi koniec w celu sprawdzenia ciggtosci kabla nie musi spowodowa¢

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa xi



uszkodzenia oka, takie postepowanie jest potencjalnie niebezpieczne. Dlatego tez nie zalecamy
sprawdzania ciggtosci $wiattowodu w ten sposob. Ciagtos$c kabla $wiattowodowego nalezy
sprawdzac przy uzyciu zrédta Swiatta i miernika mocy. (C027)

UWAGA: Ten produkt zawiera laser klasy 1M. Nie nalezy ogladac go bezposrednio za pomoca
instrumentow optycznych. (C028)

UWAGA: Niektore produkty laserowe zawierajg wbudowang diode laserowg klasy 3A lub 3B.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace informacje:

PP

- Jesli produkt jest otwarty, wystepuje emisja promieniowania laserowego.

« Nie nalezy patrze¢ na promien lasera ani oglagda¢ go bezposrednio za pomocg instrumentow
optycznych. Nalezy unikaé bezposredniego kontaktu z promieniem. (C030)

(C030)

c UWAGA: Akumulator zawiera lit. Aby unikngé mozliwosci eksplozji, akumulatora nie mozna spala¢
ani tadowad.

Akumulatora nie nalezy:

« wrzucac do wody ani go w niej zanurzad,
« podgrzewac do temperatury przekraczajgcej 100 stopni C (212 stopni F),
« naprawia¢ ani demontowac.

Nalezy wymieni¢ tylko na czesci zatwierdzone przez IBM. Akumulator nalezy przetworzy¢ wtdrnie
lub usunaé zgodnie z miejscowymi przepisami. W Stanach Zjednoczonych IBM zajmuje sie
zbieraniem takich akumulatorow. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zadzwon pod numer
1-800-426-4333. Przed zadzwonieniem nalezy przygotowac numer czesci IBM wtasciwy dla
akumulatora. (C003)

Q UWAGA: Dotyczy uzywania dostarczonego przez IBM PODNOSNIKA sprzedawanego przez inng
firme:

« PODNOSNIK moze by¢ obstugiwany wytacznie przez autoryzowany personel.

« PODNOSNIK jest przeznaczony do pomocy przy podnoszeniu, instalowaniu i wyjmowaniu
modutow (tadunku) w wysokich stelazach. Nie nalezy go uzywac do przewozenia tadunku po
pochylniach ani wykorzystywac zamiast podnosnikow palet czy roznego rodzaju wozkéw
widtowych (recznych oraz mechanicznych) w dziataniach zwigzanych z przemieszczaniem
modutow. W przypadku braku mozliwosci uzycia takich urzadzen nalezy skorzystac z pomocy
odpowiednio wyszkolonego personelu lub ze specjalistycznych ustug (np. serwisu montazowego
czy transportowego).

« Przed uzyciem PODNOSNIKA nalezy doktadnie przeczytaé i zrozumieé treé¢ podrecznika obstugi.
Nieprzeczytanie lub niezrozumienie podrecznika obstugi, a takze nieprzestrzeganie zasad
bezpieczenstwa i niestosowanie sie do instrukcji moze spowodowacé uszkodzenie mienia i/lub
obrazenia ciata. W przypadku jakichkolwiek pytan nalezy skontaktowac sie z serwisem
sprzedawcy urzadzenia. Lokalny papierowy podrecznik obstugi musi by¢ zawsze przechowywany
razem z urzadzeniem, w przeznaczonym do tego pokrowcu. Najnowsza wersja podrecznika
obstugi jest dostepna w serwisie WWW sprzedawcy.

« Przed kazdorazowym uzyciem nalezy sprawdzi¢ poprawnosc dziatanja funkcji hamulca
stabilizujgcego. Nie nalezy na site przesuwac ani przetacza¢ PODNOSNIKA z zablokowanym
hamulcem stabilizujgcym.

+ Nie nalezy podnosic, opuszczac ani przesuwac platformy zatadowczej, jesli stabilizator (pedat
hamulca) nie jest dobrze zablokowany. W czasie uzytkowania i przemieszczania PODNOSNIKA
hamulec stabilizujgcy musi by¢ stale zablokowany.

« Nie nalezy przemieszcza¢ PODNOSNIKA z podniesiong platforma (poza drobnymi korektami
ustawienia).

« Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia. Maksymalne dopuszczalne
obciagzenia na $rodku i na brzegach wysunigtej platformy mozna odczytac z TABELI
DOPUSZCZALNEGO OBCIAZENIA.
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Podnosi¢ mozna wytagcznie tadunek znajdujacy sie na $rodku platformy. Nie nalezy umieszczaé
na brzegu platformy tadunkdéw przekraczajgcych 91 kg (200 funtow). Nalezy o tym pamieta¢ w
przypadku obstugi tadunkéw o przesunietym $rodku ciezkosci.

Nie nalezy obcigza¢ naroznika platformy, systemu zmiany nachylenia, pochylni do umieszczania
tadunkdw ani innych tego rodzaju opcji. Takie platformy — systemy zmiany nachylenia, pochylnie
itp. — nalezy przed uzyciem zamocowac do gtéwnej potki lub podnoénika widtowego we
wszystkich czterech (lub wszystkich innych przewidzianych) miejscach przy uzyciu wytacznie
akcesoriéw dostarczonych do tego celu. Dopuszczalne tadunki zostaty zaprojektowane w taki
sposéb, aby mozna je byto tatwo zsunaé z platformy bez uzywania nadmiernej sity. Nie nalezy
wiec zbyt mocno pchad tadunkdw ani sie o nie opieraé. System zmiany nachylenia powinien by¢
zawsze wypoziomowany, poza drobnymi korektami koncowymi (jesli beda potrzebne).

Nie nalezy stawac bezposrednio pod podniesionym tadunkiem

Nie nalezy uzywa¢ PODNOSNIKA na nieréwnym podtozu ani na podtozu nachylonym
(pochylniach).

Nie nalezy uktada¢ tadunkow w stos.

Zabrania sie obstugi PODNOSNIKA osobom pozostajacym pod wptywem narkotykéw lub
alkoholu.

Nie nalezy opiera¢ o PODNOSNIK zadnych (;Irabin (chyba Ze osoba wykonujaca zatwierdzone
procedury na wysokoséci z uzyciem PODNOSNIKA uzyskata specjalng zgode).

Zagrozenie przewrdceniem. Nie nalezy pchac tadunku ani opierac sie o niego przy podniesionej
platformie.

Nie nalezy uzywaé¢ PODNOSNIKA jako platformy do podnoszenia 0so6b lub jako stopnia
pomocniczego. Nie nalezy za pomocg PODNOSNIKA nikogo przewozic.

Nie nalezy stawaé na zadnym elemencie PODNOSNIKA. Nie nalezy uzywaé platformy jako
stopnia pomocniczego.

Nie nalezy wdrapywad sie na maszt PODNOSNIKA.
Nie wolno uzywaé PODNOSNIKA, jesli jest uszkodzony lub dziata nieprawidtowo.

Pod platforma wystepuje ryzyko zmiazdzenia lub przygniecenia. tadunki nalezy opuszczac
Wy’cacznie w obszarach wolnych od innych oséb i wszelkich przeszkdd. Podczas uzywania
PODNOSNIKA nalezy trzyma¢ dtonie i stopy poza zasiegiem dziatania urzadzenia.

Nie wolno uzywac podnosnikoéw widtowych. Nigdy nie nalezy podnosic ani przemieszczac
PODNOSNIKA za pomoca woézka widtowego dowolnego typu (recznego lub mechanicznego).

Maszt PODNOSNIKA wysuwa sie powyzej poziomu podniesienia platformy. Nalezy zawsze
pamietac¢ o wysokosci sufitu oraz uwazac na koryta kablowe, zraszacze, elementy o$wietlenia i
inne zamontowane w gérze obiekty.

Nie nalezy pozostawia¢é PODNOSNIKA z podniesionym tadunkiem bez opieki.
Podczas pracy PODNOSNIKA nalezy uwazaé na dtonie, palce i ubranie.

Wyciggarke nalezy obstugiwac tylko recznie. Jesli nie mozna tatwo obrdcié¢ uchwytu wyciggarki
jedna reka, PODNOSNIK jest prawdopodobnie przeciazony. Po osiagnieciu skrajnego gornego lub
dolnego potozenia platformy nalezy zaprzestac obracania uchwytu wyciggarki. Dalsze krecenie
uchwytem moze spowodowac oderwanie uchwytu i uszkodzenie kabla. Podczas obnizania
platformy (odwijania kabla) nalezy zawsze trzymac¢ co najmniej jedng dton na uchwycie. Przed
puszczeniem uchwytu nalezy zawsze upewni¢ sie, ze wyciggarka utrzymuje tadunek w biezacym
potozeniu.

Wypadki zwigzane z wyciagarka moga powodowac powazne obrazenia. Nie wolno
wykorzystywaé¢ PODNOSNIKA do przemieszczania oséb. Nalezy sie upewnié, ze podczas
podnoszenia sprzetu styszalny jest dzwiek przeskakiwania zapadki. Przed puszczeniem uchwytu
nalezy sie upewnic, ze wyciggarka jest zablokowana w biezacym potozeniu. Przed uzyciem
wyciagarki nalezy przeczyta¢ odpowiednia strone instrukcji. Nie wolno dopuscic¢ do swobodnego
odwijania kabla na wyciggarce. Moze to spowodowac nieréwne nawiniecie kabla na bebnie,
uszkodzenie kabla, a takze powazne obrazenia.
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« PODNOSNIK musi byé prawidtowo konserwowany, aby pracownik serwisu IBM mogt go uzyc.
Przed Wykongniem operacji pracownik IBM sprawdzi stan urzadzenia i historie konserwacji. Jesli
stan PODNOSNIKA nie jest odpowiedni, pracownik ma prawo odmoéwic jego uzycia. (C048)

Informacje dotyczace zasilania i okablowania dla NEBS GR-1089-CORE

Ponizsze uwagi majg zastosowanie do serweréw IBM oznaczonych jako zgodne z normg NEBS GR-1089-
CORE:

Urzadzenie nadaje sie do instalacji w:

- osrodkach telekomunikacji sieciowej;
« lokalizacjach, w ktérych majg zastosowanie przepisy NEC (National Electrical Code).

Wewnatrzbudynkowe porty tego urzadzenia przeznaczone sg do podtaczania wytgcznie
wewnatrzbudynkowego lub izolowanego okablowania. Portow wewnatrzbudynkowych tego urzadzenia
nie wolno podtaczac galwanicznie do interfejsdéw taczacych sie z urzgdzeniami znajdujgcymi sie na
zewnatrz ani z ich okablowaniem. Interfejsy te sg przeznaczone do uzywania wytgcznie w charakterze
interfejséw wewnatrzbudynkowych (porty typu 2 lub 4, zgodnie z opisem w GR-1089-CORE) i wymagajg
izolacji odstonietego okablowania OSP. Dodanie ochronnikéw gtéwnych nie zapewnia wystarczajacej
ochrony pozwalajgcej podtaczyc te interfejsy galwanicznie do okablowania OSP.

Uwaga: Wszystkie kable ethernetowe muszg by¢ ostoniete i uziemione na obu koncach.

System zasilany prgdem przemiennym nie wymaga zastosowania zewnetrznego urzadzenia
przeciwprzepieciowego.

System zasilany pragdem statym wykorzystuje izolowany przewdéd ujemny. Ujemnego przewodu
akumulatora nie mozna podtgcza¢ do obudowy ani uziemienia.

System zasilany pradem statym jest przeznaczony do instalowania w sieci Common Bonding Network
(CBN), zgodnie ze standardem GR-1089-CORE.
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Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub
ESLS

Sekcja zawiera informacje o instalowaniu obudowy pamieci masowej ESLL (IBM obudowa pamieci
masowej SAS EXP12SX) lub ESLS (IBM obudowa pamieci masowej SAS EXP24SX) w stelazu oraz o
sposobie podtaczenia jej do systemu lub adaptera w systemie albo do jednostki rozszerzen.

Instalowanie obudowy pamieci masowej w stelazu jest zadaniem klienta. Mozesz wykonac to zadanie
samodzielnie lub skontaktowac sie z dostawcg ustug, ktéry wykona to zadanie za Ciebie. Dostawca ustug
moze pobrac optate za wykonanie ustugi.

Aby zainstalowa¢ obudowe pamieci masowej ESLL lub ESLS, wykonaj nastepujace czynnosci:

. Przygotowanie do instalacji obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS

. “Sprawdzanie zasobdw obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS” na stronie 2

. “Okreélanie i oznaczanie potozenia w stelazu” na stronie 2

. “Instalowanie prowadnic w stelazu” na stronie 4

. “Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS w stelazu” na stronie 9
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. “Opcjonalnie: Instalowanie napedow dyskow lub dyskéw SSD w obudowie pamieci masowej ESLL lub
ESLS” na stronie 11

7. “Podtaczanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do serwera” na stronie 14

8. “Kable potaczeniowe, kable zasilajgce i instalowanie pokryw” na stronie 30

9. “Przeprowadzanie instalacji obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS” na stronie 32

Przygotowanie do instalacji obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS

Aby przygotowacd do instalacji obudowe pamieci masowej ESLL lub ESLS, nalezy wykonac kroki opisane w
tej procedurze.

Procedura

1. Okresl wersje oprogramowania potrzebng do obstugi obudowy.

Odpowiednie instrukcje zawiera serwis WWW Power Systems Prerequisites (https://
www14.software.ibm.com/support/customercare/iprt/home).

2. Okresl, czy mozna dodac¢ obudowe do hosta, gdy wtgczone jest zasilanie systemu, przegladajac
nastepujace informacje. Obudowe mozna doda¢, gdy zasilanie systemu jest wtgczone, a partycje
logiczne sg aktywne, w przypadku posiadania jednej z nastepujacych konfiguraciji:

- System jest zarzagdzany za pomocg konsoli HMC IBM.

« System nie jest zarzadzany za pomocg konsoli HMC, ale ma tylko jedng partycje i na tej partycji
dziata system operacyjny IBM i.
Uwaga: Jesli posiadana konfiguracja nie jest jedng z wymienionych, nalezy wytaczy¢ system, aby
dodac obudowe.
3. Wybierz jedna z nastepujacych opcji:
« Jesli obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS zostata dostarczona wstepnie zainstalowana w
stelazu, wykonaj jedng z nastepujacych procedur:

— Aby zainstalowac¢ napedy dyskow lub dyski SSD, przejdz do sekcji “Opcjonalnie: Instalowanie
napedéw dyskéw lub dyskow SSD w obudowie pamieci masowej ESLL lub ESLS” na stronie 11.

— Aby podtaczy¢ obudowe pamieci masowej ESLL lub ESLS do serwera, przejdz do sekcji
“Podtaczanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do serwera” na stronie 14.
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« Jesli obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS wymaga instalacji w stelazu, przed rozpoczeciem
instalacji, upewnij sie, ze masz:
— wkretaki krzyzowe,
— wkretak ptaski,
— stelaz z dwiema jednostkami EIA w jednym obszarze.
Uwaga: Jesli nie masz zainstalowanego stelaza, zainstaluj go. Odpowiednie instrukcje zawiera

sekcja Stelaze i opcje stelazy (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hbf/
p9hbf_9xx_kickoff.htm).

Sprawdzanie zasobow obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS

Aby sprawdzi¢ zasoby obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS, wykonaj kroki opisane w tej procedurze.

Procedura

1. Zapoznaj sie z listg zasobdw i sprawdz, czy zostaty odebrane wszystkie zamowione czesci. Kazde
zamowienie zawiera co najmniej nastepujace pozycje:
« Lewy i prawy stelaz montazowy
« Wkrety do montazu
« Kable zasilajace

2. Jesli dostarczone czesci nie sg wymagane do przeprowadzenia procedury instalowania, zachowaj te
czesci do ewentualnego uzycia w przysztosci.

3. Jesli brakuje czesci lub sg one niepoprawne badz uszkodzone, dostepne sa nastepujgce mozliwosci:
» skontaktuj sie z resellerem IBM,

« zadzwon na automatyczna linie informacyjna dotyczaca produkcji IBM Rochester pod numer
1-800-300-8751 (tylko Stany Zjednoczone),

« odwiedz serwis WWW Directory of worldwide contacts (http://www.ibm.com/planetwide). Wybierz
swoja lokalizacje, aby wyswietli¢ informacje kontaktowe serwisu i wsparcia.

Okreslanie i oznaczanie potozenia w stelazu

Aby okresli¢ miejsce instalowania obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS w stelazu, wykonaj kroki
opisane w tej procedurze.

Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj sie z tematem Uwagi dotyczace bezpieczenstwa stelaza (http:/www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9hbf/p9hbf_racksafety.htm).

Procedura

1. Okresl, gdzie w stelazu umiesci¢ obudowe w odniesieniu do pozostatego sprzetu systemu. Planujac
instalacje obudowy w stelazu, wez pod uwage nastepujace informacje:

» Wieksze i ciezsze jednostki nalezy umiesci¢ w nizszej czesci stelaza.
« Zaplanuj w pierwszej kolejnosci instalacje jednostek w nizszej czesci stelaza.
 Zapisz w planie poszczegélne potozenia EIA (Electronic Industries Alliance).

Uwaga: Wysokos¢ obudowy wynosi dwie jednostki EIA. Jednostka EIA ma 44,50 mm (1,75 cala).
Stelaz zawiera po trzy otwory montazowe dla kazdej jednostki EIA. W zwiazku z tym obudowa ta ma
wysokos¢ 89 mm (3,5 cala) i obejmuje sze$¢ otworow montazowych w stelazu.

2. W razie potrzeby otworz lub usun przednie i tylne drzwi stelaza.
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3. Upewnij sie, ze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD) i ze klips paska jest podtaczony do
uziemionego gniazda lub potaczony z niemalowang powierzchnig metalowa. Jesli tak nie jest, zrob to
teraz.

4. Jesli to konieczne, usuni panele wypetniajgce, aby uzyskaé dostep do wnetrza stelaza, w ktérym ma
zostac zainstalowana obudowa lub szuflada.
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Rysunek 1. Usuwanie paneli wypetniajgcych
5. Patrzac od przodu stelaza, po jego lewej stronie wykonaj nastepujace czynnosci:
a) Zanotuj najnizszg jednostke EIA, ktéra ma by¢ uzywana w obudowie.
b) Za pomocga tasmy, markera lub otéwka oznacz gorny otwor montazowy (A) najnizszej jednostki EIA.

Uwaga: Oznacz stelaz w taki sposdb, aby znaczniki byty widoczne réwniez z tytu stelaza.
¢) Odlicz dwa otwory w gére i umiesc¢ inny znacznik obok otworu montazowego (B).
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Rysunek 2. Oznaczanie miejsc instalacji

6. Powtorz krok “5” na stronie 3, aby umiesci¢ dwa znaczniki na odpowiednich otworach montazowych z
przedniej prawej strony stelaza.

7. Przejdz do tylnej czesci stelaza i z lewej strony wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Znajdz jednostke EIA odpowiadajgca najnizszej jednostce EIA oznaczonej z przodu stelaza.
b. Za pomoca tasmy, markera lub otdwka oznacz gorny otwor montazowy (C) najnizszej jednostki EIA.
c. Odlicz dwa otwory w gore i umies$¢ inny znacznik obok otworu montazowego (D).

8. Powtorz krok “7” na stronie 4, aby umiesci¢ dwa znaczniki na odpowiednich otworach montazowych z
tylnej prawej strony stelaza.

Instalowanie prowadnic w stelazu

Aby zainstalowac prowadnice w stelazu, wykonaj kroki opisane w tej procedurze.

0 tym zadaniu

Ostrzezenie: Aby uniknac¢ uszkodzenia prowadnic i nie narazac¢ na zagrozenie siebie ani jednostki,
upewnij sie, ze masz odpowiednie prowadnice i osprzet dla stelaza. Jesli otwory w uchwycie
montazowym stelaza sg kwadratowe lub gwintowane, upewnij sie, ze prowadnice i osprzet pasuja
do otwordéw uchwytow montazowych uzywanych w stelazu. Nie nalezy instalowa¢ niepasujacego
sprzetu z uzyciem podktadek lub wypetniaczy. Jesli nie masz odpowiednich prowadnic i osprzetu
dla danego stelaza, skontaktuj sie z resellerem IBM.

Wazne: Prowadnice moze zamontowac jedna osoba. Jednak instalacja jest tatwiejsza, jesli jedna osoba
znajduje sie z przodu stelaza, a druga osoba znajduje sie z tytu stelaza.

Procedura

1. Upewnij sie, Zze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD) i ze klips paska jest podtgczony do
uziemionego gniazda lub potgczony z niemalowang powierzchnig metalowa. Jesli tak nie jest, zréb to
teraz.

2. Wybierz prowadnice i usun wszystkie czesci, ktérymi zostata zabezpieczona do wysytki.
3. Wysun prowadnice, aby odstoni¢ obydwa okragte elementy dystansowe.

4. Zamontuj sprezyne w prowadnicy, zahaczajac jeden jej koniec o jeden z okragtych elementéw
dystansowych (A) i drugi o drugi z tych elementow (B), jak przedstawia Rysunek 3 na stronie 5.

Uwaga: Jesli stelaz ma kwadratowe otwory montazowe, usun przetyczki stelaza z prowadnicy.
Zamontuj wieksze przetyczki stelaza dostarczone z zestawem do instalacji w stelazu.

4 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 3. Instalowanie sprezyny w prowadnicy
5. Na obu koricach prowadnicy otwdrz wsporniki zawiasow.
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Rysunek 4. Otwieranie wspornika zawiasowego prowadnicy

6. Okresl bok stelaza, na ktérym musi zostaé zainstalowana prowadnica, trzymajac prowadnice w
otwartej przestrzeni wewnatrz stelaza w nastepujacy sposob:

» Prowadnica jest zwrdcona od przodu do tytu.

« Listwa wspierajaca (A) znajduje sie na dole i jest skierowana w strone srodka otwartej przestrzeni
wewnatrz stelaza.

» Ogranicznik obudowy (B) znajduje sie w tylnej czesci stelaza.Ogranicznik obudowy (B) znajduje sie
w tylnej czesci stelaza.

6 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 5. Otwieranie wspornika zawiasowego prowadnicy
7. Znajdz dwa znaczniki umieszczone wczesniej na paskach EIA.

8. Dopasuj wspornik prowadnicy w stelazu do znacznikdw i umies¢ bolce przedniego wspornika
prowadnicy w otworach montazowych. Dét listwy wspierajgcej prowadnice bedzie znajdowat sie
nieco powyzej znacznika U na uchwycie montazowym stelaza.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 7
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Rysunek 6. Montaz prowadnicy w stelazu

9. Zamknij przedni wspornik zawiasowy, aby zamocowa¢ prowadnice do uchwytu montazowego
stelaza.

8 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 7. Mocowanie prowadnicy do stelaza

10. Z tytu stelaza ostroznie wycofuj prowadnice, az do wyréwnania z uchwytem montazowym stelaza, i
umiesc¢ bolce w oznaczonych otworach montazowych. Nastepnie zamknij tylny wspornik zawiasowy,
aby zamocowa¢ prowadnice do uchwytu montazowego stelaza.

11. Wkrec jeden wkret M5 (C) w otwor wspornika miedzy dwoma bolcami wyréwnujgcymi z tytu stelaza.
12. Powtorz te procedure dla drugiej prowadnicy.

Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS w stelazu

Aby zainstalowa¢ obudowe pamieci masowej ESLL lub ESLS w stelazu, wykonaj kroki tej procedury.

Zanim rozpoczniesz

Wazne: Do bezpiecznego podniesienia obudowy sg wymagane dwie osoby. Podnoszenie obudowy przez
jedng osobe moze spowodowac obrazenia.

Procedura

1. Upewnij sie, ze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD) i ze klips paska jest podtgczony do
uziemionego gniazda lub potaczony z niemalowang powierzchnig metalowa. Jesli tak nie jest, zrob to
teraz.

2. Zdejmij pokrywe z lewej strony (A) i z prawej strony (B), aby odstoni¢ wsporniki mocujace.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 9



3. Podnie$ obudowe w dwie osoby i umies¢ ja nad przodem prowadnic.

Ostrzezenie: Do bezpiecznego podniesienia obudowy sg wymagane dwie osoby. Podnoszenie
obudowy przez jedng osobe moze spowodowac obrazenia.

4. Wsun obudowe do stelaza. Upewnij sie, ze tylna prowadnica obudowy jest osadzona w ograniczniku
obudowy prowadnicy.

FOHAMS24-0

L~

Rysunek 8. Wsuwanie obudowy do stelaza

5. Umocuj przéd obudowy do uchwytow montazowych za pomocga jednego wkretu M5 (C) w gérnym
otworze kazdego wspornika.

10 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 9. Mocowanie przedniej czesci obudowy do stelaza

Opcjonalnie: Instalowanie napedow dyskow lub dyskow SSD w obudowie
pamieci masowej ESLL lub ESLS

Aby zainstalowa¢ napedy dyskéw lub dyski SSD w obudowie pamieci masowej ESLL lub ESLS, wykonaj
kroki opisane w tej procedurze.

Procedura

1. Upewnij sie, ze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD) i ze klips paska jest podtaczony do
uziemionego gniazda lub potaczony z niemalowang powierzchnig metalowa. Jesli tak nie jest, zréb to
teraz.

2. Wyjmij naped z opakowania antystatycznego.

A Ostrzezenie: Napedy sg delikatne. Nalezy sie z nimi obchodzi¢ ostroznie.

3. Przy odblokowanym uchwycie podeprzyj dolng cze$¢ napedu, dopasowujac jg do prowadnic w
obudowie. Patrz Rysunek 10 na stronie 12 lub Rysunek 11 na stronie 13.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 11



i i, - .M.

0-195TvHEd

Rysunek 10. Instalowanie napedu w obudowie pamieci masowej ESLL
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Rysunek 11. Instalowanie napedu w obudowie pamieci masowej ESLS

Uwaga: Nie nalezy trzymac napedu wytacznie za uchwyt.
. Wsun naped do obudowy, az do koica.
. Obré¢ uchwyt (A) do pozycji zablokowane;.

. Jesli instalujesz wiecej niz jeden naped, powtorz kroki opisane w tej procedurze, az wszystkie napedy
zostang zainstalowane.

. Zapoznaj sie z nastepujgcymi informacjami dotyczacymi tego urzadzenia:
« Obudowa pamieci masowej ESLL moze zawiera¢ maksymalnie 12 duzych modeli dyskdw.
« Obudowa pamieci masowej ESLS moze zawiera¢ maksymalnie 24 mate modele dyskdéw SSD.

» Obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS moze zosta¢ podzielona logicznie na jedna, dwie lub
cztery niezalezne grupy.

Obudowy pamieci masowej ESLL i ESLS obstuguje nastepujgce systemy operacyjne:
« AIX

« IBMi (nie obstuguje obudowy pamieci masowej ESLL).

« Linux®

« VIOS

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 13



Jesli planujesz skonfigurowa¢ macierze RAID, upewnij sie, ze masz minimalna liczbe dostepnych
dyskéw dla kazdego poziomu RAID:

RAID O
Co najmniej jeden naped na macierz.

RAID 5

Co najmniej trzy napedy na macierz.
RAID 6

Co najmniej cztery napedy na macierz.

RAID 10
Co najmniej dwa napedy na macierz.

Podtaczanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do serwera

Aby podtaczy¢ obudowe pamieci masowej ESLL lub ESLS do serwera obstugujacego obudowy pamieci
masowej SAS (serial-attached SCSI - szeregowy interfejs SCSI), wykonaj kroki przedstawione w tej
procedurze.

O tym zadaniu

Uwaga: Kable uzywane do podtaczenia obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do serwera réznig sie
od kabli uzywanych w przypadku kieszeni napedu dyskow 5887.

Procedura

1. Upewnij sie, ze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD) i ze klips paska jest podtgczony do
uziemionego gniazda lub potaczony z niemalowang powierzchnig metalowa. Jesli tak nie jest, zréb to
teraz.

2. Potwierdz tryb ustawien fabrycznych obudowy, korzystajac z informacji wydrukowanych na
naklejkach z tytu obudowy. Naklejki sg przymocowane do dolnej lewej potki obudowy (A) do
srodkowego wspornika miedzy modutami menedzera ustug obudowy (B). Naklejki informujg, czy
obudowa jest ustawiona w trybie 1, 2 czy 4.

14 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 12. Potozenie naklejek trybu z tytu obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS

3. Upewnij sig, ze wszystkie adaptery, potrzebne do podtgczenia obudowy pamieci masowej ESLL lub

ESLS, sa zainstalowane w systemie lub jednostce rozszerzen. Jesli adaptery nie sg zainstalowane,
przed kontynuacja tego zadania wykonaj procedure instalacji adaptera dla systemu lub jednostki
rozszerzen. Instrukcje zawiera sekcja Adaptery PCle (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9hak/pciadapters.htm).

4. Jesli do utworzenia zewnetrznego portu SAS do potgczenia z obudowa serwer wymaga

zainstalowania kabla wewnetrznego, potwierdz zakonczenie instalacji.

Zapamietaj: Przy instalowaniu lub potwierdzaniu uzycia zewnetrznego portu SAS nalezy zanotowacd
potozenie zewnetrznego portu SAS w systemie. W dalszej czesci tej procedury uzytkownik otrzyma
instrukcje dotyczace instalowania zewnetrznego kabla SAS w tym potozeniu ztgcza systemowego.

5. Okresl konfiguracje, ktéra ma by¢ uzywana do potaczenia kablem adaptera SAS z obudowa pamieci

masowej ESLL lub ESLS. Ponizsza lista przedstawia niektore mozliwe opcje potaczen. Wiecej opcji
konfiguracji zawiera sekcja Planowanie okablowania SAS (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9had/p9had_sascabling.htm).

Uwagi:

« Jesli uzywany jest serwer 9040-MR9 i planowane jest zainstalowanie adaptera FC EJOK w
gniazdach PCIe C9 i C12, potaczenie w trybie 1 dla obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS nie
jest obstugiwane.

» Jesli do podtaczenia obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do tylnych portéw SAS serwera
POWERS model 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, 8284-22A lub POWER9 5105-22E, 9008-22L,
9009-22A, 9009-22G lub 9223-22H jest uzywany kabel SAS YO12, nie moze on by¢ dtuzszy niz 3
m (maksymalna obstugiwana dtugosc).

 Potgczenie w trybie 1 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z pojedynczym adapterem
SAS przy uzyciu kabla YO12.

 Potgczenie w trybie 1 dwdch obudéw pamieci masowej ESLL lub ESLS z pojedynczym adapterem
SAS przy uzyciu kabli YO12.
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http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hak/pciadapters.htm
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9had/p9had_sascabling.htm

« Potaczenie w trybie 1 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z parg adapterow SAS przy
uzyciu kabli YO12.

« Potaczenie w trybie 1 dwoch obuddw pamieci masowej ESLL lub ESLS z parg adapterédw SAS przy
uzyciu kabli YO12.

 Potaczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do dwdch niezaleznych
adapterdow SAS przy uzyciu kabli YO12.

 Potagczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do jednego adaptera SAS FC
EJOK znajdujacego sie w gniezdzie C12 PCle w serwerze 9040-MR9 przy uzyciu dwoch kabli YO12.
Uwaga: Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

 Potagczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwoma adapterami SAS
EJOK znajdujgcymi sie w gniazdach C09 i C12 PCle w serwerze 9040-MR9 przy uzyciu dwéch kabli
YO12.

Uwaga: Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

 Potgczenie w trybie 2 dwdch obudow pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwoma adapterami SAS FC
EJOK znajdujgcymi sie w gniazdach C09 i C12 PCIe w serwerze 9040-MR9 przy uzyciu czterech
kabli YO12.

Uwaga: Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

« Potaczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do dwdch par adapteréw
SAS przy uzyciu kabli X12.

» Potgczenie w trybie 4 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS do czterech niezaleznych
adapterdéw SAS przy uzyciu kabli X12.

6. Znajdz potaczenie dla kazdego adaptera, dla ktérego do podtaczenia obudowy jest uzywany
zewnetrzny kabel SAS. Kable adapterdw sg podtaczane do portow z tytu serwerdw, w ktérych sg
zainstalowane adaptery.

Aby zidentyfikowaé potozenie portu SAS dla systemu w konfiguracji, zapoznaj sie z sekcjg
“Rozmieszczenie ztgczy” na stronie 41 i wybierz odpowiedni model.

7. Wybierz jedng z nastepujacych opcji:

« Jesli obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS jest podtgczana do wytgczonego serwera lub
jednostki rozszerzen, przejdz do kroku “12” na stronie 17.

« Jesli serwer jest wtaczony, wykonaj jedna z nastepujgcych czynnosci w zaleznosci od
obstugiwanych funkcji systemu operacyjnego:

— Zdekonfiguruj adaptery, do ktérych podtaczasz obudowe.

— Whytacz zasilanie adapteréw, do ktorych podtaczasz obudowe.

— Whytacz zasilanie partycji logicznych lub systemdw, do ktérych nalezg te adaptery.

Aby wykona¢ jedng z tych wymaganych czynnosci, przejdz do kroku “8” na stronie 16.
8. Czy w danej sytuacji majg zastosowanie nastepujgce warunki?

» Model systemu nie obstuguje sterowania zasilaniem gniazda.
» Adaptery nie znajdujg sie w obudowie we/wy, ktdra obstuguje sterowanie zasilaniem gniazda.

+ Nie bedzie akceptowana tymczasowa utrata dostepu do pozostatych urzadzen dyskowych, ktére
moga znajdowac sie na tych samych adapterach.

— Tak: Wytacz system lub partycje logiczne, do ktdérych sg przypisane adaptery. Odpowiednie
instrukcje zawiera sekcja Zatrzymywanie serwera (www.ibm.com/support/knowledgecenter/
POWER9/p9haj/crustopsys.htm). Nastepnie przejdz do kroku “12” na stronie 17.

— Nie: Przejdz do kroku “9” na stronie 16.
9. Wybierz jedng z nastepujacych opcji:

« Jesli mozna zdekonfigurowac adaptery SAS, przejdz do kroku “10” na stronie 17.
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» Jesli nie mozna zdekonfigurowac adapterow SAS, potrzebne bedzie wytaczenie zasilania adapterow
SAS. Przejdz do kroku “11” na stronie 17.

10. Aby zdekonfigurowac adaptery SAS, wykonaj nastepujace kroki:
a) Zdekonfiguruj adaptery SAS.
b) Upewnij sie, ze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD). Jesli nie, zatéz go teraz.
c) Podtacz kable SAS od obudowy do adapteréow SAS.
d) Skonfiguruj ponownie adaptery SAS.

e) Przejdz do kroku “12” na stronie 17.
11. Aby wytaczy¢ zasilanie adapteréw SAS, wykonaj nastepujgce kroki:

a) Wytacz zasilanie adapterow SAS.

b) Upewnij sie, ze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD) i ze klips paska jest podtgczony do
uziemionego gniazda lub potgczony z niemalowang powierzchnig metalowa. Jesli tak nie jest, zrob
to teraz.

c) Podtacz kable SAS od obudowy do adapterow SAS.
d) Wtacz zasilanie adapterow SAS.
e) Skonfiguruj adaptery SAS i urzagdzenia.
f) Przejdz do kolejnego kroku.
12. Wybierz jednga z ponizszych opcji, aby podtaczy¢ kablem adapter SAS:
Uwaga: Rysunek konfiguracji przedstawia uzycie adapteréw SAS do potaczenia z serwerem

zewnetrznym lub jednostka rozszerzen. Adapter moze reprezentowac jeden z nastepujacych typéw
potaczen:

« Zewnetrzny port adaptera, ktory zostat potwierdzony w kroku “6” na stronie 16.

« Zewnetrzny port kabla wewnetrznego adaptera, ktdry zostat potwierdzony w kroku “4” na stronie
15.

Uwaga: Znajdz potaczenie dla kazdego adaptera, dla ktérego do podtgczenia obudowy jest uzywany
zewnetrzny kabel SAS. Kable adapteréw sg podtaczane do portow z tytu serwerdw, w ktérych sg
zainstalowane adaptery. Aby zidentyfikowac potozenie portu SAS dla systemu w konfiguracji,
zapoznaj sie z sekcjg “Rozmieszczenie ztaczy” na stronie 41 i wybierz odpowiedni model.

« Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 1 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z pojedynczym
adapterem SAS FC EJ0J, FC EJOK lub FC EJOM przy uzyciu kabla YO12, przejdz do kroku “13” na
stronie 18.

« Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 1 dwdch obuddw pamieci masowej ESLL lub ESLS z pojedynczym
adapterem SAS FC EJOL lub FC EJ14 przy uzyciu kabli YO12, przejdz do kroku “14” na stronie 19.

» Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 1 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z parg
adapteréw SAS EJOL lub parg adapterow SAS FC EJ14 przy uzyciu kabli YO12, przejdz do kroku
“15” na stronie 20.

» Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 1 jednej obudowy przy uzyciu dwéch kabli Y012 z parg
adapteréw SAS FC EJ14 znajdujacych sie w gniazdach C09 i C12 PCle w serwerze 9040-MR9 z
kablem AA12 do potaczen adapter-adapter, przejdz do kroku “17” na stronie 22.

« Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 1 dwdch obuddw pamieci masowej ESLL lub ESLS z para
adapteréw SAS EJOL lub parg adapteréw SAS FC EJ14 przy uzyciu kabli YO12, przejdz do kroku
“16” na stronie 21.

» Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwoma
niezaleznymi adapterami SAS FC EJ0J, FC EJOK lub FC EJOM przy uzyciu kabli YO12, przejdz do
kroku “18” na stronie 23.

» Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z jednym
adapterem SAS FC EJOK znajdujgcym sie w gniezdzie C12 w serwerze 9040-MR9 przy uzyciu
dwéch kabli YO12, przejdz do kroku “19” na stronie 24.
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Uwaga: Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

» Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwoma
adapterami SAS FC EJOK znajdujacymi sie w gniazdach C09 i C12 PCIe w serwerze 9040-MR9 przy
uzyciu dwoch kabli YO12, przejdz do kroku “20” na stronie 25.

Uwaga: Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

« Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 2 dwéch obudow pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwoma
adapterami SAS FC EJOK znajdujacymi sie w gniazdach C09 i C12 w serwerze 9040-MR9 przy
uzyciu czterech kabli YO12, przejdz do kroku “21” na stronie 26.

Uwaga: Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

« Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwiema
parami adapteréw SAS FC EJOL lub dwiema parami FC EJ14 przy uzyciu kabli X12, przejdz do kroku
“22” na stronie 27.

« Aby utworzy¢ potaczenie w trybie 4 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z czterema
niezaleznymi adapterami SAS FC EJ0J, FC EJOK lub FC EJOM przy uzyciu kabli X12, przejdz do
kroku “23” na stronie 28.

Jesli wymagania konfiguracyjne SAS nie sg obstugiwane przez zadng z tych opcji, przejdz do kroku
“24” na stronie 30.

13. Nastepnie utworz potaczenie w trybie 1 jednej obudowy (A) przy uzyciu kabla YO12 (B) z jednym
adapterem SAS FC EJ0J, FC EJOK lub FC EJOM SAS (C), jak pokazano na rysunku Rysunek 13 na
stronie 19, i przejdz do kroku “Kable potaczeniowe, kable zasilajace i instalowanie pokryw” na
stronie 30.

Uwaga: Pojedynczy adapter SAS FC EJ0J, FC EJOK lub FC EJOM (C) ma dostep do wszystkich 12 lub
24 wnek napeddw.

18 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 13. Potqgczenie w trybie 1 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z pojedynczym
adapterem SAS FC EJOJ, FC EJOK lub FC EJOM przy uzyciu kabla YO12

Nastepnie utwdrz potaczenie w trybie 1 dwdch obuddw (A i B) przy uzyciu kabli YO12 (CiD) z
pojedynczym adapterem SAS FC EJOJ, FC EJOK lub FC EJOM (E), jak pokazano na rysunku Rysunek
14 na stronie 20, i przejdz do kroku “Kable potaczeniowe, kable zasilajace i instalowanie pokryw” na

stronie 30.

Uwaga: Pojedynczy adapter SAS (E) ma dostep do wszystkich 24 lub 48 wnek napedow.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 19
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Rysunek 14. Potqgczenie w trybie 1 dwdch obuddéw pamieci masowej ESLL lub ESLS z pojedynczym
adapterem SAS FC EJOJ, FC EJOK lub FC EJOM przy uzyciu kabli YO12

Nastepnie utworz potaczenie w trybie 1 jednej obudowy (A) przy uzyciu kabli YO12 (B) z parg
adapterow SAS FC EJOL lub FC EJ14 (C) z kablami AA (adapter-adapter) (D), jak pokazano na rysunku
Rysunek 15 na stronie 21, i przejdz do kroku “Kable potaczeniowe, kable zasilajace i instalowanie

pokryw” na stronie 30.

Uwagi:

» Kazdy adapter w parze adapterow SAS (€C) ma dostep do drugiego adaptera i do wszystkich 12 lub
24 wnek napedu.

» W przypadku par adapteréw SAS nalezy podtgczyc¢ kable do tego samego portu w obu adapterach.

« Obie krotkie odnogi kabli muszg zosta¢ podtaczone po tej samej stronie obudowy, a obie dtugie
odnogi kabli muszg zostac¢ podtgczone po drugiej stronie obudowy.

20 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 15. Potqczenie w trybie 1 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS przy uzyciu kabli
Y012 z parq adapteréw SAS FC EJOL lub FC EJ14 z kablami AA

Nastepnie utworz potgczenie 1 dwdch obudow (A i B) przy uzyciu kabli YO12 (C i D) z parg adapteréw
SAS FC EJOL SAS lub parg adapterow SAS FC EJ14 (E) z kablami AA (F), jak pokazano na rysunku
Rysunek 16 na stronie 22, i przejdz do kroku “Kable potgczeniowe, kable zasilajace i instalowanie

pokryw” na stronie 30.

Uwagi:

» Kazdy adapter w parze adapteréow SAS (E) ma dostep do drugiego adaptera i do wszystkich 24 lub
48 wnek napedu.

« W przypadku par adapteréw SAS nalezy podtaczyc¢ kable do tego samego portu w obu adapterach.

« Obie krotkie odnogi kabli musza zostac¢ podtaczone po tej samej stronie obudowy, a obie dtugie
odnogi kabli muszg zostac¢ podtaczone po drugiej stronie obudowy.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 21
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Rysunek 16. Potqgczenie w trybie 1 dwdch obuddw pamieci masowej ESLL lub ESLS przy uzyciu kabli
Y012 z parqg adapteréw SAS FC EJOL lub parqg adapterow SAS FC EJ14 z kablami AA

17. Nastepnie utwdrz potgczenie w trybie 1 jednej obudowy (A) przy uzyciu dwoch kabli YO12 (B) z parg
adapterow SAS FC EJ14 (C) znajdujaca sie w gniazdach C09 i C12 PCIe w serwerze 9040-MR9 z
kablem AA12 adapter-adapter (D), jak pokazano na rysunku Rysunek 17 na stronie 23, i przejdz do
kroku “Kable potgczeniowe, kable zasilajgce i instalowanie pokryw” na stronie 30.

Uwagi:

» Kazdy adapter w parze adapteréow SAS (C) ma dostep do drugiego adaptera i do wszystkich 12 lub
24 wnek napedu.

W przypadku par adapteréw SAS nalezy podtaczyc¢ kable do tego samego portu w obu adapterach.

» Obie krotkie odnogi kabli muszg zostaé podtgczone po tej samej stronie obudowy, a obie dtugie
odnogi kabli muszg zosta¢ podtgczone po drugiej stronie obudowy.

» Dwa dolne porty adapterow (TO, T1) sg przeznaczone do potgczen kablowych dla wewnetrznych
wnek napedow.

« Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

22 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 17. Potqczenie w trybie 1 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS przy uzyciu kabli
Y012 z parq adapteréw SAS FC EJ14 znajdujqcych sie w gniazdach C09 i C12 PCIe w serwerze 9040-
MR9 z kablem AA12 adapter-adapter

Utworz potagczenie w trybie 2 jednej obudowy (A) przy uzyciu kabli YO12 (B) z dwoma niezaleznymi
adapterami SAS FC EJ0OJ, FC EJOK lub FC EJOM (C i D), jak pokazano na rysunku Rysunek 18 na

stronie 24. Nastepnie przejdz do kroku “Kable potaczeniowe, kable zasilajace i instalowanie

pokryw” na stronie 30.

Uwagi:

 Niezalezny adapter SAS 1 (C) nie ma dostepu do drugiego niezaleznego adaptera i ma tylko dostep
do wnek napeddéw D1 - D12,

 Niezalezny adapter SAS 2 (D) nie ma dostepu do drugiego niezaleznego adaptera i ma tylko dostep
do wnek napedéw D13 - D24.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 23
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Rysunek 18. Potqgczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS przy uzyciu kabli
Y012 z dwoma niezaleznymi adapterami SAS FC EJ0J, FC EJOK lub FC EJOM

19. Utwdrz potgczenie w trybie 2 jednej obudowy (A) przy uzyciu dwdch kabli YO12 (B) z adapterem FC
EJOK (C) znajdujacym sie w gniezdzie C12 PCle w serwerze 9040-MR9, jak pokazano na rysunku
Rysunek 19 na stronie 25. Nastepnie przejdz do kroku “Kable potaczeniowe, kable zasilajace i
instalowanie pokryw” na stronie 30.

Uwagi:

« Dwa dolne porty adaptera (T0, T1) sa przeznaczone do potgczen kablowych dla wewnetrznych
wnek napedow.

« Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

24 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 19. Potqczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z adapterem SAS
FC EJOK znajdujgcym sie w gnieZdzie C12 PCIe w serwerze 9040-MR9 przy uzyciu dwdch kabli YO12

Utworz potaczenie w trybie 2 jednej obudowy (A) przy uzyciu dwdéch kabli Y012 (B) zdwoma
niezaleznymi adapterami FC EJOK (C) znajdujgcymi sie w gniazdach C09 i C12 PCle w serwerze
9040-MR9, jak pokazano na rysunku Rysunek 20 na stronie 26. Nastepnie przejdz do kroku “Kable
potaczeniowe, kable zasilajgce i instalowanie pokryw” na stronie 30.

Uwagi:

« Dwa dolne porty adaptera (TO, T1) sg przeznaczone do potgczen kablowych dla wewnetrznych
wnek napeddw.

« Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.
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Rysunek 20. Potqczenie w trybie 2 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwoma
adapterami SAS FC EJOK znajdujgcymi sie w gniazdach C09 i C12 PCle w serwerze 9040-MR9 przy
uzyciu dwoch kabli YO12

21. Utworz potaczenie w trybie 2 dwdch obudoéw (A) przy uzyciu czterech kabli YO12 (B) z dwoma
niezaleznymi adapterami FC EJOK (C) znajdujgcymi sie w gniazdach C09 i C12 PCle w serwerze
9040-MR9, jak pokazano na rysunku Rysunek 21 na stronie 27. Nastepnie przejdz do kroku “Kable
potaczeniowe, kable zasilajgce i instalowanie pokryw” na stronie 30.

Uwagi:

« Dwa dolne porty adaptera (TO, T1) sg przeznaczone do potgczen kablowych dla wewnetrznych
wnek napeddw.

« Ta opcja jest obstugiwana tylko w przypadku systemu operacyjnego AIX lub Linux.

26 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 21. Potgczenie w trybie 2 dwdch obuddéw pamieci masowej ESLL lub ESLS z dwoma
adapterami SAS FC EJOK znajdujgcymi sie w gniazdach C09 i C12 PCle w serwerze 9040-MR9 przy
uzyciu czterech kabli YO12

Utworz potaczenie w trybie 2 jednej obudowy (A) przy uzyciu kabli X12 (B) z dwiema parami
adapteréw SAS FC EJOL lub dwiema parami adapteréw SAS FC EJ14 (C i D) z kablami AA (E), jak
pokazano na rysunku Rysunek 22 na stronie 28. Nastepnie przejdz do kroku “Kable potgczeniowe,
kable zasilajgce i instalowanie pokryw” na stronie 30.

Uwagi:
« Kazdy adapter w parze adapterow SAS 1 (C) ma dostep do drugiego adaptera w parze 1 i do wnek
napedéw D1 - D12.

» Kazdy adapter w parze adapterow SAS 2 (D) ma dostep do drugiego adaptera w parze 2 i do wnek
napedow D13 - D24.

» W przypadku par adapteréw SAS nalezy podtgczyc¢ kable do tego samego portu w obu adapterach.

« Obie krotkie odnogi kabli musza zosta¢ podtaczone po tej samej stronie obudowy, a obie dtugie
odnogi kabli muszg zostac¢ podtgczone po drugiej stronie obudowy.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 27
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Rysunek 22. Potgczenie w trybie 2 jednej ESLS przy uzyciu kabli X12 z dwiema parami adapteréw SAS
FC EJOL lub dwiema parami adapteréw SAS FC EJ14 z kablami AA

23. Utworz potaczenie w trybie 4 jednej obudowy (A) przy uzyciu kabli X12 (B) z czterema niezaleznymi
adapterami SAS FC EJOJ lub FC EJOM, jak przedstawiono na rysunku Rysunek 23 na stronie 29.
Nastepnie przejdz do kroku “Kable potaczeniowe, kable zasilajgce i instalowanie pokryw” na stronie
30.

Uwaga: Przyktadowe etykiety tych identyfikatorow kabli zawiera Rysunek 24 na stronie 30.

« Kabel podtgczany do niezaleznego adaptera SAS 1 (C) ma etykiete o identyfikatorze P1 (G). Ten
adapter nie ma dostepu do zadnego innego niezaleznego adaptera i ma dostep tylko do wnek
napedow D1-D6 (D1-D3 w przypadku obudowy ESLL).

» Kabel podtaczany do niezaleznego adaptera SAS 2 (D) ma etykiete o identyfikatorze P2 (G). Ten
adapter nie ma dostepu do zadnego innego niezaleznego adaptera i ma dostep tylko do wnek
napedow D7-D12 (D4-D6 w przypadku obudowy ESLL).

« Kabel podtaczany do niezaleznego adaptera SAS 3 (E) ma etykiete o identyfikatorze P1 (G). Ten
adapter nie ma dostepu do zadnego innego niezaleznego adaptera i ma dostep tylko do wnek
napedow D13-D18 (D7-D9 w przypadku obudowy ESLL).

« Kabel podtgczany do niezaleznego adaptera SAS 4 (F) ma etykiete o identyfikatorze P2 (G). Ten
adapter nie ma dostepu do zadnego innego niezaleznego adaptera i ma dostep tylko do wnek
napeddéw D19-D24 (D10-D12 w przypadku obudowy ESLL).

28 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS



Uwaga: Czesciowe konfiguracje w trybie 4 sg obstugiwane z mniej niz 4 adapterami, adapter
zakonczony kablem X12 pozostaje niepodtgczony.
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Rysunek 23. Potqgczenie w trybie 4 jednej obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS z czterema
niezaleznymi adapterami SAS FC EJOJ lub FC EJOM przy uzyciu kabli X12
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Rysunek 24. Etykiety dla kabli adaptera SAS, ktére przedstawiajq identyfikatory P1 i P2

24. Wiecej informacji na temat okablowania SAS i konfiguracji okablowania zawiera sekcja Zarzadzanie
okablowaniem (www.ibm.com/support/knowledgecenter//POWER9/p9had/
p9had_cablemanagement.htm).

Kable potaczeniowe, kable zasilajace i instalowanie pokryw

Aby ponownie podtaczy¢ kable, podtaczy¢ kable zasilajace i zainstalowaé pokrywy boczne, nalezy
wykonac kroki opisane w tej procedurze.

Procedura

1. Upewnij sie, ze masz zatozony pasek antystatyczny (ESD) i ze klips paska jest podtaczony do
uziemionego gniazda lub potaczony z niemalowang powierzchnig metalowa. Jesli tak nie jest, zréb to
teraz.

2. Jesli wymagania instalacyjne obejmowaty usuniecie kabli SAS z menedzera ustug obudowy (ESM),
przejrzyj wypetnione etykiety i ponownie zainstaluj kable.
Uwaga: Nie wigczaj zasilania, dopoki nie zostanie to podane w instrukgciji.

3. Przeprowadz kable zasilajgce przez wsporniki mocujace kable zasilajace (D), aby poluzowac
naprezenia, jak pokazano na ponizszym rysunku.

30 Power Systems: Instalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
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Rysunek 25. Prowadzenie kabli zasilajgcych przez wsporniki mocujgce kable
4. Podtacz kable zasilajagce do lewego i prawego zasilacza.
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Rysunek 26. Podtqgczanie kabli zasilajgcych
5. Zainstaluj ponownie lewg pokrywe (A), ktora zawiera kontrolki serwisowe, oraz prawg pokrywe (B).
a. Dopasuj otwor u géry obudowy do zaczepu na uchwycie obudowy.

b. Obré¢ pokrywe w dét az do jej zatrzasniecia. Upewnij sie, ze wewnetrzna powierzchnia pokrywy
znajduje sie rowno z obudowa.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 31
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Rysunek 27. Mocowanie pokryw bocznych
6. Wybierz jedna z nastepujacych opcji:
a) Jesli system lub partycja logiczna zostaty przed podtgczeniem kabli obudowy pamieci masowej
wytaczone, wiacz zasilanie systemu lub partycji.

b) Jesli system lub partycja nie zostaty wytgczone, w zaleznosci od opcji wybranej na poczatku tej
procedury moze by¢ konieczne ponowne skonfigurowanie adapteréw.

7. Podtacz drugie konce kabli zasilajacych do jednostek rozdzielczych zasilania (PDU).
8. Wybierz jedng z nastepujacych opcji:
a) Jesli system lub partycja logiczna zostaty przed podtgczeniem kabli obudowy pamieci masowej
wytaczone, wtacz zasilanie systemu lub partycji.

b) Jesli system lub partycja nie zostaty wytgczone, w zaleznosci od opcji wybranej na poczatku tej
procedury moze by¢ konieczne ponowne skonfigurowanie adapterow.

Przeprowadzanie instalacji obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS

Aby zakonczy¢ proces instalacji, wykonaj kroki opisane w tej procedurze.

Procedura

1. Jesli w obudowie zostaty zainstalowane napedy dyskéw lub dyski SSD, nalezy skonfigurowac te
napedy do uzycia przez system operacyjny, korzystajac z nastepujacych informacji:

« Aby skonfigurowa¢ naped dyskow lub dysk SSD do uzycia w systemie AIX, patrz sekcja
Konfigurowanie napedu dyskow lub dysku SSD do uzycia w systemie AIX lub na partycji logicznej
AIX (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hal/pxhal_configdrive_aix.htm).
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« Aby skonfigurowac naped dyskow lub dysk SSD do uzycia w systemie IBM i, patrz sekcja
Konfigurowanie napedu dyskow lub dysku SSD do uzycia w systemie IBM i lub na partycji
logicznejIBM i (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hal/
pxhal_configdrive_ibmi.htm).

« Aby skonfigurowac naped dyskow lub dysk SSD do uzycia w systemie Linux, patrz
sekcjaKonfigurowanie napedu dyskéw lub dysku SSD do uzycia w systemie Linux lub na partycji
logicznejLinux (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hal/
pxhal_configdrive_linux.htm).

. Aby sprawdzi¢, czy serwer lub partycja logiczna rozpoznaje obudowe napedu, patrz sekcja Weryfikacja
instalacji czesci (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm).

. Wykonano kroki majace na celu zainstalowanie obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS.
Jesli zostates$ przeniesiony do tej sekcji z innej procedury, wré¢ teraz do tej procedury.

Instalowanie obudowa pamieci masowej ESLL lub ESLS 33
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Informacje uzupetniajace

Informacje zawarte w tej sekcji sg niezbedne do wykonania zadan zwigzanych z instalowaniem i
konfigurowaniem obudowy pamieci masowe;j.

Uruchamianie systemu

Sekcja zawiera informacje o sposobie uruchamiania serwera po wykonaniu czynnosci serwisowych lub
modernizacji systemu.

0 tym zadaniu

Uwaga: W przypadku serwera IBM Elastic Storage Server nalezy we wspétpracy z klientem uruchomic
system.

Uruchamianie systemu, ktory nie jest zarzadzany za pomoca konsoli HMC
Aby uruchomic system, ktéry nie jest zarzadzany za pomoca konsoli HMC, mozna uzy¢ przycisku zasilania
lub interfejsu ASMI.

Uruchamianie systemu za pomocga panelu sterujacego

Aby uruchomic system, ktory nie jest zarzgdzany za pomocg konsoli HMC, mozna uzy¢ przycisku zasilania
na panelu sterujgcym.

Procedura

1. W razie potrzeby otwdrz przednie drzwi stelaza.

2. Przed naci$nieciem przycisku zasilania na panelu sterujgcym upewnij sie, ze do jednostki systemowej
podtaczono zasilanie. W tym celu wykonaj nastepujace czynnosci:

« Sprawdz, czy wszystkie kable zasilajgce sg podtgczone do zrédta zasilania.
« Sprawdz, czy kontrolka zasilania (A) widoczna na ponizszym rysunku miga.

3. Nacisnij przycisk zasilania (A) na panelu sterujgcym w sposob przedstawiony na rysunku (Rysunek 28
na stronie 36).
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Rysunek 28. Kontrolki panelu sterujgcego
4. Po nacis$nieciu przycisku zasilania majg miejsce nastepujace zdarzenia:

- Stale $wiecaca zielona kontrolka oznacza petne zasilanie urzadzenia.
 Migajaca zielona kontrolka oznacza tryb gotowosci urzadzenia.

« Kontrolka zasilania przestaje migac i zaczyna swieci¢ ciggtym swiattem po uptywie okoto 30 sekund
od nacis$niecia przycisku zasilania. W tym czasie kontrolka moze migac¢ szybciej.

5. Wybierz jedna z nastepujacych opcji:
« Jesli partycje sie uruchamiaja, ta czynnos$¢ konczy procedure.
« Jesli partycje nie zostang uruchomione, przejdz do kroku “6” na stronie 36.

6. W panelu powitania interfejsu ASMI podaj identyfikator uzytkownika i hasto, a nastepnie kliknij
przycisk Log In (Zaloguj sie).

7. W obszarze nawigacyjnym kliknij opcje Power/Restart Control > Power On/Off System (Sterowanie
wtgczaniem/uruchamianiem > Wiacz/wytacz zasilanie systemu).

8. Kliknij opcje Save settings and continue system server firmware boot (Zapisz ustawienia i kontynuuj
uruchamianie oprogramowania wbudowanego serwera).

Uruchamianie systemu za pomocg interfejsu ASMI
Aby uruchomic system, ktéry nie jest zarzadzany za pomocg konsoli HMC, mozna uzy¢ interfejsu ASMI.

Procedura
1. W panelu powitania interfejsu ASMI podaj identyfikator uzytkownika i hasto, a nastepnie kliknij
przycisk Log In (Zaloguj sie).

2. W obszarze nawigacyjnym kliknij opcje Power/Restart Control > Power On/Off System (Sterowanie
wtgczaniem/uruchamianiem > Wiacz/wytacz zasilanie systemu).

Zostanie wysSwietlony stan zasilania systemu.

3. Okresl ustawienia jako wymagane, a nastepnie kliknij opcje Save setting and power on (Zapisz
ustawienia i wtacz zasilanie).

Wybierz jedng z nastepujgcych opcji:
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« Jesli opcja Server firmware start policy (Strategia uruchamiania oprogramowania wbudowanego
serwera) ma warto$¢ Running (Auto-Start Always) (Uruchomione (zawsze uruchamiaj
automatycznie)), partycje zostang uruchomione. Ta czynnos¢ konczy procedure.

« Jesli opcja Server firmware start policy (Strategia uruchamiania oprogramowania wbudowanego
serwera) ma warto$¢ Standby (User-Initiated) (Gotowosc (inicjowanie przez uzytkownika)) lub
Auto-Start (Automatic Restarts Only) (Uruchamianie automatyczne (tylko automatyczny restart)),
system rozpocznie wtgczanie, ale partycje nie beda uruchamiane automatycznie. Przejdz do kroku
“4” na stronie 37.

4. Zaczekaj, az system sie wiaczy.
5. W obszarze nawigacyjnym kliknij opcje Power/Restart Control > Power On/Off System (Sterowanie

wtgczaniem/uruchamianiem > Wiacz/wytacz zasilanie systemu).

Zostang wyswietlone ustawienia zasilania systemu. Opcja Current system server firmware state
(Biezacy stan oprogramowania wbudowanego serwera) powinna mie¢ wartos¢ Standby (Gotowosc).

6. Kliknij opcje Save settings (Zapisz ustawienia) i kontynuuj operacje uruchamiania oprogramowania

wbudowanego serwera, aby uruchomic partycje.

Uruchamianie serwera lub partycji logicznej za pomoca konsoli HMC

Konsola HMC umozliwia uruchomienie serwera lub partycji logicznej po zainstalowaniu wymaganych kabli
i podtaczeniu kabli zasilajgcych do zrodta zasilania.

Procedura

Aby wiaczy¢ zasilanie systemu zarzadzanego, wykonaj nastepujace kroki:

a) W obszarze nawigacyjnym kliknij ikone Resources (Zasoby) ﬁ , @ nastepnie kliknij opcje All
Systems (Wszystkie systemy).

b) Wybierz system, ktory chcesz uruchomic.

¢) Na panelu zawartosci kliknij opcje Actions > View All Actions > Power On (Dziatania > Wyswietl
wszystkie dziatania > Wtgcz zasilanie).

d) Kliknij przycisk Finish (Zakoncz).
Aby aktywowac partycje logiczng, wykonaj nastepujace kroki:

a) W obszarze nawigacyjnym kliknij ikone Resources (Zasoby) @ , a nastepnie kliknij opcje All
Partitions (Wszystkie partycje).

b) Kliknij nazwe partycji logicznej, ktérg chcesz aktywowac.

¢) W obszarze nawigacyjnym kliknij opcje Partition Actions > Operations > Activate (Dziatania na
partycji > Operacje > Aktywuj).

d) Kliknij przycisk Finish (Zakoncz).
Aby aktywowac partycje logiczng dla konkretnego systemu, wykonaj nastepujace kroki:

a) W obszarze nawigacyjnym kliknij ikone Resources (Zasoby) ﬁ , a nastepnie kliknij opcje All
Systems (Wszystkie systemy).

b) Kliknij nazwe systemu, w ktérym ma zosta¢ aktywowana partycja logiczna.
¢) Wybierz partycje logiczne, ktore majg zosta¢ aktywowane.

d) W panelu danych kliknij opcje Actions > Activate (Dziatania > Aktywuj).

e) Kliknij przycisk Finish (Zakoncz).

Aby sprawdzié, czy strategia uruchamiania partycji logicznej jest ustawiona na wartos¢ User-Initiated
(Zainicjowane przez uzytkownika), wykonaj nastepujace kroki:
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a) W obszarze nawigacyjnym kliknij ikone Resources (Zasoby) ﬁ , a nastepnie kliknij opcje All
Systems (Wszystkie systemy).

b) Kliknij nazwe systemu, aby wyswietli¢ szczegétowe informacje.

c) W obszarze nawigacyjnym kliknij kolejno opcje Properties > Other Properties (Wtasciwosci > Inne
wtasciwosci).

d) Kliknij zaktadke Power-On Parameters (Parametry zasilania).

Upewnij sie, ze w polu Partition start policy (Strategia uruchamiania partycji) ustawiono wartos¢
User-Initiated (Zainicjowane przez uzytkownika).

Zatrzymywanie serwera

Sekcja zawiera informacje o sposobie zatrzymywania serwera lub partycji logicznej w ramach czynnosci
serwisowych lub modernizacji systemu.

O tym zadaniu

A Ostrzezenie: Zatrzymanie serwera za pomocg przycisku witgczania zasilania na panelu sterujgcym
albo komendy konsoli HMC moze miec nieprzewidziane skutki dla plikdw danych. Ponadto
nastepne uruchomienie serwera moze trwac dtuzej, jesli przed jego zatrzymaniem nie zostaty
zamkniete wszystkie aplikacje.

Uwaga: W przypadku serwera IBM Elastic Storage Server nalezy we wspotpracy z klientem zatrzymac
system.

Zatrzymywanie systemu, ktory nie jest zarzadzany za pomoca konsoli HMC

W celu wykonania innego zadania moze by¢ konieczne uprzednie zatrzymanie systemu. Jesli system nie
jest zarzadzany za pomoca konsoli HMC, nalezy skorzystac z ponizszych instrukcji, aby zatrzymac system
za pomoca przycisku zasilania lub interfejsu Advanced System Management Interface (ASMI).

Zanim rozpoczniesz
Przed zatrzymaniem systemu wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Sprawdz, czy wszystkie zadania zostaty wykonane, i zamknij wszystkie aplikacje.
2. Jesli dziata partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy (VIOS), upewnij sie, ze wszystkie klienty
zostaty zamkniete lub majg dostep do odpowiednich urzadzen przy uzyciu alternatywnej metody.

Zatrzymywanie systemu za pomoc3a panelu sterujacego

W celu wykonania innego zadania moze by¢ konieczne uprzednie zatrzymanie systemu. Jesli system nie
jest zarzadzany za pomocg konsoli HMC, nalezy skorzystac z instrukcji zawartych w tej sekcji w celu
zatrzymania systemu za pomocg przycisku zasilania.

Procedura

1. Zaloguj sie do partycji hosta jako uzytkownik z uprawnieniami do uruchamiania komend shutdown lub
pwrdwnsys (Power Down System — Wytgczenie zasilania systemu).

2. Wpisz w wierszu komend jedng z nastepujgcych komend:
- W systemie operacyjnym AIX wpisz shutdown.
« W systemie operacyjnym Linux wpisz shutdown -h now.

« W systemie operacyjnym IBM i wpisz PWRDWNSYS. Jesli system jest podzielony na partycje, uzyj
komendy PWRDWNSYS, aby wytaczy¢ zasilanie wszystkich partycji dodatkowych. Nastepnie uzyj
komendy PWRDWNSYS do wytgczenia partycji podstawowe;.

Ta komenda spowoduje zatrzymanie systemu operacyjnego. Wybierz jedng z nastepujacych opcji:
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- Jesli zasilanie systemu zostaje wytaczone, kontrolka zasilania zaczyna powoli miga¢, a system
przechodzi w stan gotowosci, to przejdz do kroku “5” na stronie 39.

« Jesli system nie wytacza sie po wytaczeniu ostatniej partycji, przejdz do kroku “3” na stronie 39.
3. W razie potrzeby otworz przednie drzwi stelaza.
4. Przytrzymaj przycisk zasilania (A) na panelu sterujacym, zgodnie z ponizszym rysunkiem. Na panelu

sterujgcym bedzie wyswietlane odliczanie od 4 do 0. Po zakonczeniu odliczania zwolnij przycisk
zasilania.

Zasilanie systemu zostanie odtaczone, kontrolka zasilania zacznie powoli miga¢, a system przejdzie w
stan gotowosci.

FEHA599-1

Rysunek 29. Kontrolki panelu sterujgcego

5. Zapisz typ IPL oraz tryb IPL, wyswietlone na ekranie panelu sterujgcego. Pozwoli to przywrocic¢ system
do tego samego stanu po zakonczeniu procedury instalacji lub wymiany.

6. Uzyj przyciskow zasilania wszystkich urzadzen podtgczonych do systemu, aby wytaczy¢ ich zasilanie.
Zatrzymywanie systemu za pomocg interfejsu ASMI
W celu wykonania innego zadania moze by¢ konieczne uprzednie zatrzymanie systemu. Jesli system nie

jest zarzadzany za pomoca konsoli HMC, nalezy skorzystac z ponizszych instrukcji, aby zatrzymac system
za pomocg interfejsu Advanced System Management Interface (ASMI).

Procedura

1. Zaloguj sie do partycji hosta jako uzytkownik z uprawnieniami do uruchamiania komend shutdown lub
pwxrdwnsys (Power Down System — Wytgczenie zasilania systemu).

2. Wpisz w wierszu komend jedng z nastepujgcych komend:
« W systemie operacyjnym AIX wpisz shutdown.
« W systemie operacyjnym Linux wpisz shutdown -h now.

« W systemie operacyjnym IBM i wpisz PWRDWNSYS. Jesli system jest podzielony na partycje, uzyj
komendy PWRDWNSYS, aby wytgczy¢ zasilanie wszystkich partycji dodatkowych. Nastepnie uzyj
komendy PWRDWNSYS do wytgczenia partycji podstawowe;j.

Ta komenda spowoduje zatrzymanie systemu operacyjnego. Wybierz jedng z nastepujacych opcji:
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- Jesli zasilanie systemu zostaje wytaczone, kontrolka zasilania zaczyna powoli migac, a system
przechodzi w stan gotowosci, to przejdz do kroku “5” na stronie 40.

« Jesli system nie wytacza sie po wytagczeniu ostatniej partycji, przejdz do kroku “3” na stronie 40.
. W panelu powitania interfejsu ASMI podaj identyfikator uzytkownika i hasto, a nastepnie kliknij
przycisk Log In (Zaloguj sie).

. W obszarze nawigacyjnym kliknij opcje Power/Restart Control > Power On/Off System (Sterowanie
wtgczaniem/uruchamianiem > Wigcz/wytacz zasilanie systemu).

Zostang wyswietlone ustawienia zasilania systemu.

. Okresl ustawienia zgodnie z wymaganiami i kliknij opcje Save settings and power off (Zapisz
ustawienia i wytacz zasilanie).

Zasilanie systemu zostanie odtaczone, kontrolka zasilania zacznie powoli migaé, a system przejdzie w
stan gotowosci.

6. Uzyj przyciskow zasilania wszystkich urzadzen podtgczonych do systemu, aby wytaczy¢ ich zasilanie.

Zatrzymywanie systemu za pomoca konsoli HMC
Konsola HMC umozliwia zatrzymanie systemu lub partycji logicznej.

O tym zadaniu

Domyslnie zarzadzany system jest wytgczany automatycznie po zamknieciu ostatniej partycji logicznej
uruchomionej w zarzadzanym systemie. Jesli uzytkownik okresli na konsoli HMC wtasciwosci systemu
zarzadzanego w taki sposéb, aby system pozostat wtgczony po zamknieciu ostatniej uruchomionej w nim
partycji logicznej, nalezy uzy¢ ponizszej procedury do wytaczenia zarzadzanego systemu.

Ostrzezenie: Przed wytaczeniem systemu zarzadzanego nalezy zamkng¢ uruchomione w nim
partycje logiczne. Wytaczenie systemu zarzgdzanego bez uprzedniego zamkniecia partycji
logicznych powoduje anormalne zamkniecie partycji i moze spowodowac utrate danych. W
przypadku korzystania z partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS) nalezy upewnic sie,
ze wszystkie klienty zostaty zamkniete lub Zze klienty majg dostep do swoich urzadzen za pomoca
alternatywnej metody.

Aby wytaczy¢ system zarzadzany, uzytkownik musi mie¢ przypisang jedng z nastepujacych rol:

Gtowny administrator

Przedstawiciel serwisu

Operator

Inzynier produktu

Uwaga: Inzynier produktu powinien zweryfikowaé, czy klient zamknat wszystkie aktywne partycje i

wytaczyt zasilanie systemu zarzgdzanego. Procedure mozna kontynuowac tylko wtedy, gdy status
serwera zmieni sie na Power Off (Wytaczone zasilanie).

Procedura

1. Zamknij wszystkie aktywne partycje logiczne przed wytgczeniem zasilania systemu. Aby zamkna¢

partycje logiczne dla konkretnego systemu, wykonaj nastepujace kroki:

a) W obszarze nawigacyjnym kliknij ikone Resources (Zasoby) ﬁ , a nastepnie kliknij opcje All
Systems (Wszystkie systemy).

b) Kliknij nazwe systemu, ktérego partycje chcesz wytgczyc.

¢) Wybierz partycje logiczne, ktore chcesz zamknag.

d) Na panelu zawartosci kliknij opcje Actions > Shutdown (Dziatania > Wytacz).
e) Kliknij przycisk Finish (Zakoncz).

2. Aby wytaczy¢ system, wykonaj nastepujgce kroki:
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a) W obszarze nawigacyjnym kliknij ikone Resources (Zasoby) ﬂ , a nastepnie kliknij opcje All
Systems (Wszystkie systemy).

b) Wybierz system, ktory chcesz wytgczy¢.

¢) Na panelu zawartosci kliknij opcje Actions > View All Actions > Power Off (Dziatania > Wyswietl
wszystkie dziatania > Wytacz zasilanie).

d) Kliknij przycisk Finish (Zakoncz).

Rozmieszczenie ztaczy

Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztgczy w obudowach pamieci masowej ESLL i ESLS
oraz serwerach, do ktorych jest podtgczana.

Wybierz jedna z nastepujacych opcji:

« “Rozmieszczenie ztagczy w obudowach pamieci masowej ESLL i ESLS” na stronie 41

« Rozmieszczenie ztgczy w serwerach 247-211, 8247-22L 1 8284-22A

« Rozmieszczenie ztagczy w serwerze 8286-41A

« “Rozmieszczenie ztgczy w serwerach 8247-42L i 8286-42A” na stronie 48

« Rozmieszczenie ztgczy w serwerach 8408-44E i 8408-E8E

« Rozmieszczenie ztgczy w serwerach 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE i 9119-MME

Rozmieszczenie ztaczy w obudowach pamieci masowej ESLL i ESLS
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztgczy w obudowach pamieci masowej ESLL i ESLS.

Uwaga: Ztagcza T1 nie sg uzywane.
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Rysunek 30. Rozmieszczenie ztqczy w obudowach pamieci masowej ESLL i ESLS

Informacje na temat rozmieszczenia w obudowach pamieci masowej ESLL i ESLS zawiera sekcja
Rozmieszczenia w obudowach pamieci masowej ESLL i ESLS (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_esll_esls_loccodes.htm).

Wiecej informacji na temat rozmieszczenia w serwerze zawiera sekcja Potozenie czesci i kody potozenia
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_locations.htm).

Rozmieszczenie ztaczy w serwerach POWER9
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztaczy w serwerach POWERO.
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Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 5105-22E, 9008-22L, 9009-22A, 9009-22G i9223-22H
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztagczy w serwerach 5105-22E, 9008-22L, 9009-22A,

9009-22G i9223-22H.
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Rysunek 31. Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 5105-22E, 9008-22L, 9009-22A, 9009-22G i9223-22H
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Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 9009-41A, 9009-41G, 9009-42A, 9009-42G i9223-42H
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztgczy w serwerach 9009-41A, 9009-41G,
9009-42A, 9009-42G i9223-42H.
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Rysunek 32. Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 9009-41A, 9009-41G, 9009-42A, 9009-42G (9223-42H

Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 9040-MR9
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztagczy w serwerach 9040-MR9.
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Rysunek 33. Widok z tytu serwera 9040-MR9

Tabela 1 na stronie 44 przedstawia gniazda, ktére muszg zosta¢ uzyte do zainstalowania kontrolera
RAID SAS w serwerze 9040-MR9 do kontroli wewnetrznych wnek napeddw dyskow SAS.

Tabela 1. Gniazda kontrolera RAID SAS w serwerze 9040-MR9

dwa CCIN 57B4)

obstuga niskiego profilu (dwa adaptery FC EJOK;

Kontroler RAID SAS Gniazdo
4-portowy adapter PCIe3 SAS RAID 6 Gb x8 z P1-C12
obstuga niskiego profilu (FC EJOK; CCIN 57B4)

4-portowy adapter PCIe3 SAS RAID 6 Gb x8 z P1-C9iP1-C12

ESLS jest ograniczona.

Uwaga: Gniazda C9 i C12 sg uzywane do kontrolowania wewnetrznych wnek napedow dyskow SAS, a
ich dostepnos¢ do podtgczania kieszeni napedu dyskéw 5887 i obudowy pamieci masowej ESLL lub

Wiecej informacji o adapterze FC EJOK, zawiera sekcja Czteroportowy adapter PCIe3 RAID SAS 6 Gb (FC
EJOK; CCIN 57B4) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hcd/fcejOk.htm).

Tabela 2 na stronie 44 przedstawia priorytety gniazd dla adaptera FC EJOK w systemie 9040-MR9.

Tabela 2. Priorytety gniazd dla adaptera FC EJOK
Kod opcji Opis Priorytety Priorytety Priorytety Maksymalna
gniazd dla gniazd dla gniazd dla liczba
dwaéch trzech czterech obstugiwanych
procesorow procesorow procesoréw adapterow
EJOK 4-portowy 12,9,11, 8,10, (12,9,11,8,5, |12,9,11,8,5, [6/8/10
adapter PCIle3 |7 10,7, 4 3,10,7,4,2
SAS RAID 6 Gb
x8 z obstuga
niskiego profilu
(FC EJOK; CCIN
57B4)
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Tabela 2. Priorytety gniazd dla adaptera FC EJOK (kontynuacja)

Kod opcji

Opis

Priorytety
gniazd dla
dwéch
procesorow

Priorytety
gniazd dla
trzech
procesorow

Priorytety
gniazd dla
czterech
procesorow

Maksymalna
liczba
obstugiwanych
adapterow

Uwaga: Gniazda C9 i C12 sg uzywane do kontrolowania wewnetrznych wnek napedéw dyskow, a ich
dostepnos¢ do podtaczania kieszeni napedu dyskow 5887 i obudowy pamieci masowej ESLL lub ESLS
jest ograniczona.

Tabela 3 na stronie 45 przedstawia gniazda i priorytety adaptera $wiattowodowego PCle3 w systemie

9040-MR9. Adapter swiattowodowy PCle3 jest uzywany do podtgczenia systemu do 6-gniazdowego
modutu zwielokrotniajacego PCIe3 w szufladzie rozszerzen we/wy EMXO0 PCle 3. generac;ji.

Tabela 3. Gniazda i priorytety adapteréw swiattowodowych PCIe3

Kod opcji Opis Priorytety Priorytety Priorytety Maksymalna
gniazd dla gniazd dla gniazd dla liczba
dwéch trzech czterech obstugiwanych
procesorow procesorow procesorow adapterow

EJO8 Adapter 11,810, 7 11,8,5,10,7, |14,8,5,3,10, |4/6/8

konwertera 4 7,4,2
sygnatu PCle w
sygnat optyczny
CXP (FC EJOS;
CCIN 2CE2);
numer PN
adaptera:
04179901
Rozmieszczenie ztqgczy w serwerach 9080-M9S
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztaczy w serwerach 9080-M9S.
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Rysunek 34. Widok z tytu serwera 9080-M9S
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Tabela 4 na stronie 46 przedstawia priorytety gniazd dla adaptera FC EJOK w systemie 9080-M9S.

Tabela 4. Priorytety gniazd dla adapteréw FC EJOM i EJ14

Kod opcji Opis Kolejnos¢ wypetniania | Maksymalna liczba
gniazd weztow
EJOM 4-portowy adapter 2,4,6,3,5,7,1,8 8

PCIe3 LP SAS RAID 6 Gb
(FCEJOMi FC EL3B;
CCIN 57B4); numer PN
adaptera: 000MH910

EJ14 4-portowy adapter 1,3,5,7,2,4,6,8 8
PCIe3 x8 RAID PLUS
SAS 6 Gb z pamiecia
podreczng 12 GB (FC
EJ14; CCIN 57B1);
numer PN adaptera
01DH742

Tabela 5 na stronie 46 przedstawia gniazda i priorytety gniazd adaptera swiattowodowego PCle dla
systemu 9080-M9S.

Tabela 5. Gniazda i priorytety gniazd adapteréw swiattowodowych PCIe3

Kod opcji Opis Kolejno$¢ wypetniania | Maksymalna liczba
gniazd weztow
EJO7 Adapter $wiattowodowy |1,7,3,5,2,8,4,6 8

PCle3 dla szuflady
rozszerzen PCle3 (FC
EJO7; CCIN 6B52);
numer PN adaptera:
00TK704

Rozmieszczenie ztaczy w serwerach POWERS
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztaczy w serwerach POWERS.

Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A i 8284-22A
Sekcja zawiera informacje o rozmieszczenie ztagczy w serwerach 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A i
8284-22A.

Rozszerzone serwery 8247-21L, 8247-221, 8284-21A 1 8284-22A udostepniajg ztacza kabli przez port
SAS dla obudowy napedéw dyskdw.
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Rysunek 35. Rozmieszczenie ztqczy w rozszerzonych serwerach 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A i

8284-22A

Rozmieszczenie ztaczy w serwerze 8286-41A
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztgczy w autonomicznych i stelazowych serwerach

8286-41A.

Serwer 8286-41A udostepnia ztgcza kabli przez port SAS dla kieszeni napeddw dyskow.
Port szeregowy
(P1-C1-T1)

Port USB 3.0 1
(P1-T1)
Port USB 3.0 2

Port SAS 1
(P1-C14-T1)

(P1-T2)

Port USB 2.0 1
(P1-C1-T2)

Port konsoli HMC 1
(P1-T3)

Port USB 2.0 2
(P1-C1-T3)

Port konsoli HMC 2
(P1-T4)

Port SAS 2
(P1-C15-T1)

PAHAMO12-0

Rysunek 36. Rozmieszczenie ztqczy w rozszerzonym 8286-41A serwerze stelazowym
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Rysunek 37. Rozmieszczenie ztqczy w rozszerzonym autonomicznym serwerze 8286-41A

Rozmieszczenie ztaczy w serwerach 8247-42L i 8286-42A
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztagczy w serwerach stelazowych 8247-42L i
8286-42A.

Rozszerzone serwery 8247-42L 1 8286-42A udostepniaja ztgcza kabli przez port SAS dla obudowy
napedow dyskow.
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Rysunek 38. Rozmieszczenie ztqczy w rozszerzonych serwerach 8247-42L i 8286-42A

Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 8408-44E i 8408-ESE
Sekcja zawiera informacje na temat rozmieszczenia ztgczy w serwerach 8408-44E i 8408-E8E.

Serwery 8408-44E i 8408-E8E udostepniajg ztacza kabli przez port SAS (P1-C5-T3) dla kieszeni napedow
dyskow i porty kabli (P1-C5-T1 i P1-C5-T2) dla szuflady rozszerzen EMX0 PCle3
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Rysunek 39. Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 8408-44E i 8408-E8E

Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE i 9119-MME
Sekcja zawiera informacje o rozmieszczeniach ztagczy w serwerach 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE i
9119-MME.

Serwery 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE i 9119-MME udostepniajg ztgcza kabli przez port SAS dla
obudowy napeddw dyskow, a dla szuflady rozszerzen EMX0 PCIe3 sg udostepnione porty kabli.
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Rysunek 40. Rozmieszczenie ztqczy w serwerach 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE i 9119-MME
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Uwagi

Niniejsza publikacja zostata przygotowana z mysla o produktach i ustugach oferowanych w Stanach
Zjednoczonych.

IBM moze nie oferowacé w innych krajach produktow, ustug lub opcji omawianych w tej publikacji.
Informacje o produktach i ustugach dostepnych w danym kraju/regionie mozna uzyskac od lokalnego
przedstawiciela IBM. Odwotanie do produktu, programu lub ustugi IBM nie oznacza, ze mozna uzyc¢
wytacznie tego produktu, programu lub ustugi IBM. Zamiast nich mozna zastosowac ich odpowiednik
funkcjonalny pod warunkiem, ze nie narusza to praw wtasnosci intelektualnej IBM. Jednakze cata
odpowiedzialno$¢ za ocene przydatnosci i sprawdzenie dziatania produktu, programu lub ustugi,
pochodzacych od producenta innego niz IBM, spoczywa na uzytkowniku.

IBM moze posiadac patenty lub ztozone wnioski patentowe na towary i ustugi, o ktérych mowa w
niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje zadnych uprawnien licencyjnych do
tychze patentéw. Zapytania dotyczace licencji mozna wystaé na pismie na adres:

IBM Director of Licensing

IBM Corporation

North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
Stany Zjednoczone

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TE PUBLIKACJE W STANIE, W
JAKIM SIE ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKZE
REKOJIMI), WYRAZNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGOLNOSCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ZE
PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA PRAW OSOB TRZECICH. Ustawodawstwa niektdrych krajéw nie
dopuszczajg zastrzezen dotyczacych gwarancji wyraznych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych
transakcji; w takiej sytuacji powyzsze zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji moga zawiera¢ niescistosci techniczne lub btedy drukarskie.
Informacje te sg okresowo aktualizowane, a zmiany te zostang ujete w kolejnych wydaniach tej publikacji.
IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszen i/lub zmian w produktach i/lub programach
opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wczesniejszego powiadomienia.

Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat stron internetowych innych podmiotéw zostaty wprowadzone
wytacznie dla wygody uzytkownika i w zadnym wypadku nie stanowig zachety do ich odwiedzania.
Materiaty dostepne na tych stronach nie sg czescig materiatéw opracowanych do tego produktu IBM, a
uzytkownik korzysta z nich na wtasng odpowiedzialnosé.

IBM ma prawo do uzywania i rozpowszechniania informacji przystanych przez uzytkownika w dowolny
sposdb, jaki uzna za wtasciwy, bez zadnych zobowigzan wobec ich autora.

Cytowane przyktady klientow oraz dane dotyczace wydajnosci majg charakter wytgcznie pogladowy.
Rzeczywista wydajnos¢ w konkretnych konfiguracjach i Srodowiskach operacyjnych moze by¢ inna.

Informacje dotyczace produktéw innych niz produkty IBM pochodzg od dostawcow tych produktow, z
opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostepnych zrédet. Firma IBM nie
testowata tych produktéw i nie moze potwierdzi¢ doktadnosci pomiaréw wydajnosci, kompatybilnosci ani
zadnych innych danych zwigzanych z tymi produktami. Pytania dotyczace produktow firm innych niz IBM
nalezy kierowac do dostawcow tych produktow.

Stwierdzenia dotyczace przysztych kierunkow rozwoju i zamierzen IBM mogg zostac¢ zmienione lub
wycofane bez powiadomienia.

Wszelkie ceny podawane przez IBM sg sugerowanymi cenami detalicznymi; ceny te sg aktualne i
podlegaja zmianom bez wczesniejszego powiadomienia. Ceny podawane przez dealeréw moga byc¢ inne.
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Niniejsza informacja stuzy jedynie do celdw planowania. Informacja ta podlega zmianom do chwili, gdy
produkty, ktorych ona dotyczy, stang sie dostepne.

Publikacja ta zawiera przyktadowe dane i raporty uzywane w codziennych operacjach dziatalnosci
gospodarczej. W celu kompleksowego ich zilustrowania, podane przyktady zawieraja nazwiska osob
prywatnych, nazwy przedsigbiorstw oraz nazwy produktéw. Wszystkie te nazwiska i nazwy sg fikcyjne, a
jakiekolwiek ich podobienstwo do rzeczywistych oséb i przedsiebiorstw jest catkowicie przypadkowe.

W przypadku przegladania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjecia i kolorowe ilustracje
moga nie by¢ wyswietlane.

Rysunki i specyfikacje zawarte w niniejszej publikacji nie mogg by¢ kopiowane, tak w catosci jak w czesci,
bez pisemnej zgody IBM.

Informacje te zostaty przygotowane przez IBM do wykorzystania na konkretnych wskazanych maszynach.
IBM nie twierdzi, ze informacje te maja stuzy¢ do innych celow.

Systemy komputerowe IBM zawierajg mechanizmy zaprojektowane w celu zmniejszenia
prawdopodobienstwa niewykrywalnego znieksztatcenia lub utraty danych. Ryzyko takie nie moze zostac
jednakze catkowicie wyeliminowane. W przypadku nieplanowanego wytaczenia, awarii systemu, fluktuacji
napiecia zasilajgcego, przerwy w zasilaniu lub uszkodzenia podzespotow nalezy zweryfikowac doktadnosc
operacji przeprowadzonych i danych zapisanych lub przekazanych przez system w czasie przerwy w
zasilaniu lub awarii. Ponadto Uzytkownicy zobowigzani sg do opracowania procedur gwarantujgcych
niezalezng weryfikacje danych przed wykorzystaniem ich w istotnych i newralgicznych operacjach. Zaleca
sie okresowe sprawdzanie na stronach WWW IBM biezacych informacji i poprawek wtasciwych dla
systemu i dla odpowiadajgcego mu oprogramowania.

Oswiadczenie o homologacji

Na terenie Twojego kraju produkt ten mogt nie by¢ objety certyfikacjg w zakresie potaczen, za pomocg
dowolnych $rodkow, do interfejséw publicznych sieci telekomunikacyjnych. Proces certyfikacji dotyczacy
takich potaczen moze by¢ wymagany przepisami prawa w okresie pozniejszym. W przypadku
jakichkolwiek pytan nalezy kontaktowac sie z przedstawicielem lub resellerem IBM.

Utatwienia dostepu dla serwerow IBM Power Systems

Utatwienia dostepu pomagajg uzytkownikom niepetnosprawnym (na przyktad majacym trudnosci z
poruszaniem sie lub niedowidzacym) w korzystaniu z produktéw informatycznych.

Przeglad

Serwery IBM Power Systems zostaty wyposazone w nastepujace istotne utatwienia dostepu:
» Obstuga wytacznie przy uzyciu klawiatury

« Operacje przy uzyciu lektora ekranowego

Serwery IBM Power Systems obstugujg najnowszy standard W3C WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-
aria/), aby zapewnié zgodnos$é ze standardami zawartymi w dokumencie US Section 508 (www.access-
board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/
section-508-standards) i wytycznymi dotyczacymi tresci WWW Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) 2.0 (www.w3.0org/TR/WCAG20/). Aby skorzystac z utatwien dostepu, nalezy uzy¢ najnowszej
wersji lektora ekranowego i najnowszej wersji przegladarki WWW, ktdre sg obstugiwane przez serwery
IBM Power Systems.

Dokumentacja elektroniczna dotyczaca serweréw IBM Power Systems dostepna w Centrum Wiedzy IBM
zawiera rowniez sekcje o utatwieniach dostepu. W Centrum Wiedzy IBM utatwienia dostepu zostaty
opisane w sekcji dotyczacej utatwien dostepu w pomocy Centrum Wiedzy IBM (www.ibm.com/support/
knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility).

Nawigacja za pomoca klawiatury

Ten produkt wykorzystuje standardowe klawisze nawigacyjne.
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Informacje dotyczace interfejsu

Interfejsy uzytkownika w serwerach IBM Power Systems nie zawieraja tresci migajacych z czestotliwoécia
2-55 razy na sekunde.

Interfejs WWW w serwerach IBM Power Systems korzysta z kaskadowego arkusza stylow, dzieki czemu
treséci sg wyswietlane poprawnie i z odpowiednig jakoscia. Aplikacja umozliwia uzytkownikom
stabowidzacym korzystanie z systemowych ustawien ekranu, w tym z trybu wysokiego kontrastu. Mozna
wybrac¢ wielko$¢ czcionki, zmieniajac ustawienia urzadzenia lub przegladarki WWW.

Interfejs WWW w serwerach IBM Power Systems obstuguje nawigacyjne punkty orientacyjne WAI-ARIA,
ktore umozliwiajg szybka nawigacje do obszarow funkcjonalnych w aplikaciji.

Oprogramowanie innych dostawcéw

Serwery IBM Power Systems sg wyposazone w niektére programy innych dostawcéw, ktore nie podlegajg
umowie licencyjnej IBM. IBM nie sktada zadnych o$wiadczen dotyczacych utatwien dostepu w tych
produktach. Aby uzyska¢ informacje na temat utatwien dostepu w tych produktach, nalezy skontaktowac
sie zich dostawcami.

Informacje pokrewne dotyczace utatwien dostepu

Oprécz zwyktych ustug pomocy telefonicznej i serwisow wsparcia IBM, firma IBM udostepnia ustuge
pomocy telefonicznej z wykorzystaniem urzadzen TTY dla 0s6b niestyszacych lub niedostyszacych, za
pomoca ktérej maja oni dostep do ustug sprzedazy i wsparcia:

Ustuga pomocy telefonicznej TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(w Ameryce Pétnocnej)

Wiecej informacji o oferowanych przez IBM utatwieniach dostepu mozna znalez¢ w sekcji Utatwienia
dostepu w produktach IBM (www.ibm.com/able).

Postanowienia dotyczace ochrony prywatnosci

Oprogramowanie IBM, w tym rozwigzanie SaaS (Software as a Service), zwane dalej "Oferowanym
Oprogramowaniem", moze korzysta¢ z informacji cookie lub z innych technologii w celu gromadzenia
danych o uzywaniu produktow, poprawienia jakosci ustug dla uzytkownikéw koncowych, dopasowania
interakcji do ich oczekiwan oraz w innych celach. W wielu przypadkach Oferowane Oprogramowanie nie
gromadzi informacji pozwalajgcych na identyfikacje osoby. Cze$¢ Oferowanego Oprogramowania moze
jednak umozliwia¢ gromadzenie informacji pozwalajacych na identyfikacje osoby. Jesli Oferowane
Oprogramowanie korzysta z informacji cookie do gromadzenia informacji pozwalajgcych na identyfikacje
osoby, ponizej znajduja sie szczegdtowe informacje na temat takiego korzystania.

Oferowane Oprogramowanie nie korzysta z informacji cookie ani z innych technologii do gromadzenia
informacji pozwalajacych na identyfikacje osoby.

Jesli konfiguracje Oferowanego Oprogramowania umozliwiajg gromadzenie informacji pozwalajacych na
identyfikacje uzytkownikéw koncowych za posrednictwem informacji cookie lub innych technologii,
nalezy wystapic¢ o porade prawng w zakresie prawa obowigzujgcego przy takim gromadzeniu danych, w
tym wymagan dotyczacych powiadomienia i zgody.

Wiecej informacji na temat korzystania z réznych technologii, w tym z informacji cookie, do opisanych
wyzej celow znajduje sie w sekcjach Ochrona prywatnosci w IBM pod adresem http://www.ibm.com/
privacy oraz O$wiadczenie IBM o Ochronie Prywatnosci w Internecie pod adresem http://www.ibm.com/
privacy/details, a takze w sekcji zatytutowanej "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" oraz
sekcji "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" pod adresem http://
www.ibm.com/software/info/product-privacy.
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Znaki towarowe

IBM, logo IBM oraz ibm.com sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi
International Business Machines Corporation zarejestrowanymi w wielu réznych krajach. Nazwy innych
produktow i ustug moga by¢ znakami towarowymi IBM lub innych podmiotow. Aktualna lista znakow
towarowych IBM jest dostepna pod adresem Copyright and trademark information (Informacje o prawach
autorskich i znakach towarowych).

Zastrzezony znak towarowy Linux uzywany jest zgodnie z sublicencjg Linux Foundation, wytacznego
licencjobiorcy Linusa Torvaldsa, wtasciciela tego znaku na catym $wiecie.

Uwagi dotyczace emisji promieniowania elektromagnetycznego

Uwagi dotyczace produktow klasy A

Ponizsze oswiadczenia dotyczace produktow klasy A maja zastosowanie do serwerdow IBM z procesorami
POWER9 oraz ich opcji, chyba ze w informacjach dotyczacych instalacji opcje zostaty oznaczone jako
produkty klasy B w zakresie kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Podczas podtaczania monitora do sprzetu nalezy uzy¢ przeznaczonego do tego kabla oraz wszelkich
urzadzen ograniczajacych zaktocenia, dostarczonych z monitorem.

Uwaga dla Kanady
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Uwaga dla Wspolnoty Europejskiej i Maroka

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa, zawartymi w dyrektywie
2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej. IBM nie ponosi odpowiedzialnoéci za btedy powstate na skutek
sprzecznego z zaleceniami, nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, w tym dotaczania kart
opcjonalnych innych niz karty IBM.

This product may cause interference if used in residential areas. Such use must be avoided unless the
user takes special measures to reduce electromagnetic emissions to prevent interference to the
reception of radio and television broadcasts.

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this
equipment may cause radio interference.

Uwaga dla Niemiec

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse A EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
Ubernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Gerate miissen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-
Stérungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafsnahmen
zu ergreifen und dafiir aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten
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Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)
“. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerate der Klasse A

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426

E-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:
Das Gerat erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Uwaga Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
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This statement applies to products less than or equal to 20 A per phase.

SHETRRIE JIS C 61000-3-2 BAR

This statement applies to products greater than 20 A, single phase.
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This statement applies to products greater than 20 A per phase, three-phase.
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Uwaga Japan Voluntary Control Council for Interference (VCCI)
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Uwaga Federal Communications Commission (FCC) dla Stanéw Zjednoczonych

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates,
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uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission
limits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible
for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors
or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications
could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two
conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

Uwagi dotyczace produktow klasy B

Ponizsze oswiadczenia dotyczace produktow klasy B majg zastosowanie do opcji oznaczonych w
informacjach dotyczacych instalacji opcji jako produkty klasy B w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC).

Podczas podtaczania monitora do sprzetu nalezy uzy¢ przeznaczonego do tego kabla oraz wszelkich
urzadzen ograniczajgcych zaktocenia, dostarczonych z monitorem.

Uwaga dla Kanady
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Uwaga dla Wspolnoty Europejskiej i Maroka

Ten produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa, zawartymi w dyrektywie
2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej. IBM nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy powstate na skutek
sprzecznego z zaleceniami, nieautoryzowanego wprowadzania zmian w produkcie, w tym dotaczania kart
opcjonalnych innych niz karty IBM.

Uwaga dla Niemiec

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis fiir Gerate der Klasse B EU-Richtlinie zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften tiber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund halt die
Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbiichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren diirfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM
Ubernimmt keine Verantwortung fiir die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung von IBM verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz (iber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten (EMVG)
“. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.
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Zulassungshescheinigung laut dem Deutschen Gesetz iiber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) fiir Gerdte der Klasse B

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitatszeichen -
CE - zu fuhren.

Verantwortlich fir die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 800 225 5426

E-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerit erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

Uwaga Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
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This statement applies to products less than or equal to 20 A per phase.
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This statement applies to products greater than 20 A, single phase.
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This statement applies to products greater than 20 A per phase, three-phase.
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Uwaga Japan Voluntary Control Council for Interference (VCCI)
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Uwaga Federal Communications Commission (FCC) dla Stanéw Zjednoczonych

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.

» Increase the separation between the equipment and receiver.

« Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
« Consult an IBM-authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission
limits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible
for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors
or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications
could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Contact for FCC compliance information only: fccinfo@us.ibm.com

Warunki

Zezwolenie na korzystanie z tych publikacji jest przyznawane na ponizszych warunkach.
Zakres stosowania: Niniejsze warunki stanowig uzupetnienie warunkdéw uzywania serwisu WWW IBM.

Uzytek osobisty: Uzytkownik ma prawo kopiowac te publikacje do wtasnego, niekomercyjnego uzytku
pod warunkiem zachowania wszelkich uwag dotyczacych praw wtasnosci. Uzytkownik nie ma prawa
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dystrybuowac ani wyswietlac tych publikacji czy ich fragmentow, ani tez wykonywacé na ich podstawie
prac pochodnych bez wyraznej zgody IBM.

Uzytek stuzbowy: Uzytkownik ma prawo kopiowac te publikacje, dystrybuowac je i wyswietla¢ wytgcznie
w ramach przedsiebiorstwa Uzytkownika pod warunkiem zachowania wszelkich uwag dotyczacych praw
wtasnoséci. Uzytkownik nie ma prawa wykonywac na podstawie tych publikacji ani ich fragmentow prac
pochodnych, kopiowac ich, dystrybuowac ani wyswietlaé¢ poza przedsiebiorstwem Uzytkownika bez
wyraznej zgody IBM.

Prawa: Z wyjatkiem zezwolen wyraznie udzielonych w niniejszych publikacjach, nie udziela sie
jakichkolwiek innych zezwolen, licencji ani praw, wyraznych czy domniemanych, odnoszacych sie do
tychze publikacji oraz informacji, danych, oprogramowania lub innej wtasnosci intelektualnej, w nich
zawartych.

IBM zastrzega sobie prawo do anulowania zezwolenia przyznanego w publikacjach w kazdej sytuacji, gdy
uzna, ze korzystanie z informacji w nich zawartych jest dla niego szkodliwe lub warunki w nich okreslone
nie sa przestrzegane.

Uzytkownik ma prawo pobierac, eksportowac lub reeksportowac niniejsze informacje pod warunkiem
zachowania bezwzglednej i petnej zgodnosci z obowigzujgcym prawem i przepisami, w tym ze wszelkimi
prawami i przepisami eksportowymi Stanoéw Zjednoczonych.

IBM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKZE REKOJIMI, DOTYCZACYCH TRESCI TYCH
PUBLIKACJI. PUBLIKACJE SA DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJA ("AS IS") BEZ
UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKZE REKOJIMI, WYRAZNYCH CZY
DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGOLNOSCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.
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